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LIST ZARZADU

Szanowni Panstwo, Akcjonariusze oraz Inwestorzy,

Z przyjemnoscia przekazujemy na Panstwa rece raport podsumowujacy | pétrocze 2022 w XTPL S.A. Biezacy rok jest dla
nas punktem zwrotnym w zakresie sprzedazy naszych produktéw — nie jestesmy juz spotkg koncentrujgca sie wytacznie
na pracach badawczo-rozwojowych, lecz stajemy sie sp6tka aktywnie komercjalizujgcg nasze rozwigzania oparte o
autorskg technologie.

Model dziatalnosci XTPL opieramy na trzech komplementarnych liniach biznesowych, ktdre generujg niezalezne
strumienie przychodéw. Sg to moduty drukujace przeznaczone do wdrozen przemystowych na linie produkcyjne
globalnych producentéw elektroniki, urzadzenia prototypujace Delta Printing System oraz nanotusze przewodzace.
Wszystkie wskazane rozwigzania technologiczne oparte s3 na opracowanej przez Spétke technologii drukowania
struktur przewodzacych UPD. Coraz bardziej istotng role w naszej dziatalnosci biznesowej odgrywa wspédtpraca z
partnerami w ramach projektéw wdrozen przemystowych — strategicznie najwazniejszej dla nas linii biznesowej. W |
potroczu 2022 prowadzilismy 9 zaawansowanych projektéw w tym obszarze, otrzymujac cenne informacje zwrotne
dotyczace naszej technologii i jej mozliwego zastosowania w przemystowej produkcji elektroniki nowej generacji. Wsréd
naszych partnerdw wymieni¢ mozna izraelska spétke Nano Dimension, z ktérg wspotpracujemy od poczatku roku - w
tym czasie zakonczyliSmy drugi etap fazy technologicznej projektu, co wigzato sie z otrzymaniem drugiej transzy
ptatnosci. Natomiast juz po dacie bilansowej rozpoczelismy realizacje zamdwienia na dostawe modutu drukujacego do
integracji przemystowej dla partnera z Tajwanu, ktéry we wspdtpracy z nami zbuduje prototyp urzadzenia
przemystowego do zastosowan w branzy poétprzewodnikow.

Wzrosty sprzedazy notujemy takze w pozostatych dwdch liniach biznesowych — urzadzeniach Delta Printing System i
nanotuszach. Warto w tym miejscu wspomnieé chociazby o rozwijanej wspotpracy z zespotem Uniwersytetu w Brescii
nad zastosowaniem naszych rozwigzan w branzy biosensorow — jednostka badawcza kupita nasze urzadzenie DPS w
koncéwce ub.r. — czy zawartej w drugim kwartale br. umowie z amerykanskg firma nScrypt dot. dystrybucji naszej
autorskiej pasty przewodzacej CL85.

Skuteczna komercjalizacja znajduje odzwierciedlenie w osigganych przez XTPL wynikach sprzedazowych. W | pétroczu
2022 zanotowali$my 2.970 tys. zt przychoddw ze sprzedazy produktéw i ustug, co oznacza 21-krotny wzrost w ujeciu rok
do roku. W samym |l kwartale br. przychody ze sprzedazy wyniosty 2.040 tys. zt i wzrosty 26-krotnie w stosunku do
zesztego roku. Catkowite przychody XTPL, uwzgledniajgce takze otrzymane dotacje, wyniosty w okresie pierwszych 6
miesiecy 2022 r. 4.786 tys. zt, co oznacza ponad 6-krotny wzrost rok do roku (o 4.038 tys. zt). EBITDA Spétki w | pdtroczu
wyniosta -2.244 tys. zt w stosunku do -4.315 tys. zt rok wczesniej. Jednoczesnie rozwdj komercjalizacji ma juz
zauwazalny, istotny i pozytywny wptyw na przeptywy pieniezne z dziatalnosci operacyjnej ktére po 6 miesigcach 2022 r.
zanotowaty dodatni poziom i wyniosty 117 tys. zt wobec -2.053 tys. zt w analogicznym okresie roku ubiegtego. Cieszymy
sie, ze po raz pierwszy w skali potrocza osiggneli$my taki rezultat i pracujemy nad statym progresem naszych wynikow
finansowych. Stan srodkéw pienieznych Spotki na 30 czerwca 2022 r. utrzymat sie na stabilnym poziomie i wynidst 3.465
tys. zt, wobec 3.705 tys. zt na 31 marca 2022 r.

Pozytywny odbidér naszej technologii przez rynek wyrazony w sukcesach komercjalizacyjnych daje nam powody do
zadowolenia i motywuje do dalszej intensywne] pracy. Sukcesywnie pogtebiamy wspdtprace z dotychczasowymi
partnerami biznesowymi oraz nawigzujemy nowe relacje, o wysokim potencjale, z kolejnymi. W dalszym ciggu aktywnie
uczestniczymy w miedzynarodowych wydarzeniach branzowych i naukowych, prezentujac nasze dotychczasowe
osiggniecia i nawigzujgc nowe kontakty, ktére mogg zaowocowac kolejnymi partnerstwami i kontraktami. Tutaj warto
wspomnie¢ o zaprezentowaniu technologii XTPL na famach prestizowego, miedzynarodowego magazynu naukowego
Nature Scientific Reports z czego jesteSmy rowniez dumni. Zbieramy i na biezgco analizujemy informacje zwrotne, dzieki
ktorym mozemy stale ulepszaé nasze rozwigzania tak, aby jak najlepiej odpowiada¢ na globalne megatrendy w zakresie
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coraz powszechniejszego wykorzystania elektroniki, jej postepujacej miniaturyzacji a takze rosngcej efektywnosci
kosztowej produkcji przy zachowaniu najwyzszych parametréw technicznych.

Dotychczasowe osiggniecia komercjalizacyjne i rozmowy prowadzone z wieloma globalnymi graczami pozwalajg nam z
optymizmem patrzec w przysztosé. Jestesmy przekonani, ze réwniez w drugim pétroczu br. bedziemy mogli podzieli¢ sie
z Panstwem pozytywnymi informacjami dotyczgcymi rozwoju biznesu XTPL.

Zapraszajac do lektury petnego sprawozdania za | pétrocze 2022 chcielibysmy podziekowad za Panstwa dotychczasowe
zaufanie. Wraz z catym Zespotem doktadamy wszelkich staran, by spetni¢ oczekiwania, jakie wszyscy mamy odnosnie do
dalszego dynamicznego rozwoju XTPL.

Z powazaniem
FG JO
(podpis) (podpis)
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1. INFORMACIE O RAPORCIE ORAZ StOWNICZEK POJEC | SKROTOW W NIM UZYTYCH

XTPL Spétka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu, adres: ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw, zarejestrowana
w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000619674 - Sad Rejonowy dla Wroctawia
Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (,XTPL”, ,XTPL S.A.”, ,Spotka”,
,Jednostka”, ,Jednostka Dominujaca”, ,,Emitent”), NIP: 9512394886, REGON: 361898062.

Na 30 czerwca 2022 roku (,Dzien Bilansowy”) kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosit 202 922,20 zt i sktadat sie
2 2.029.222 akcji o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda.

Ten dokument (,,Raport”) zawiera Sprawozdanie Zarzgdu XTPL S.A. z dziatalnosci Grupy Kapitatowej XTPL S.A. (,,Grupa
Kapitatowa”, , Grupa”, ,Grupa XTPL”, ,Grupa XTPL S.A.”) i z dziatalnosci XTPL S.A. za | pdtrocze 2022 roku
(,Sprawozdanie z dziatalnosci”). Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe XTPL i Grupy zawarte sg
w osobnych dokumentach.

Grupa Kapitatowa obejmuje jednostke dominujgcg oraz spétki zalezne (XTPL Inc. z siedzibg w USA oraz TPL sp. z 0.0. z
siedzibg we Wroctawiu), nad ktérymi XTPL S.A. sprawuje catkowitg kontrole (,Spotki Zalezne”, ,Jednostki Zalezne”,
»XTPLInc.”, , TPLsp.zo0.0.”).

Zrédtem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest XTPL S.A. Dniem publikacji Raportu (,Data Raportu”)
jest dzien 21 wrzesnia 2022 roku. Na Date Raportu kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosi 202 922,20 zt i sktada sie
2 2.029.222 akcji o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda (,,Akcje”).

Przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozumie sie skonsolidowane sprawozdanie finansowe (obejmujgce
Spotke i Spotke Zalezng) za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2022 roku sporzgdzone wedtug Miedzynarodowych Standardow
Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE (,MSR/MSSF”).
Przez jednostkowe sprawozdanie finansowe rozumie sie sprawozdanie finansowe Jednostki Dominujacej
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2022 roku (,,Okres Sprawozdawczy”) sporzgdzone wedtug MSR/MSSF.

Z uwagi na fakt, iz dziatalnos¢ XTPL S.A. ma dominujgcy wptyw na dziatalnos¢ Grupy Kapitatowej, informacje
zaprezentowane w Sprawozdaniu z dziatalnosci odnoszg sie zaréwno do XTPL S.A. oraz Grupy Kapitatowej
o ile nie wskazano inaczej.

,Statut” oznacza statut XTPL S.A. dostepny publicznie pod adresem https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

Jezeli nie podano inaczej dane finansowe prezentowane sg w tysigcach ztotych.

DEFINICJE:

Km oznacza mikrometr, tj. jedng milionowa metra (1 / 1 000 000 m)

nm oznacza nanometr, tj. jedng miliardowa metra (1 / 1 000 000 000 m)
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Adhezja oznacza tendencje réznych materiatéw do przylegania do siebie

Aglomeracja czastek oznacza taczenie drobnych czastek w wieksze czesci

AMOLED (ang. active-matrix organic light-emitting diode) oznacza diode OLED z aktywng matryca

CAGR oznacza kumulowany roczny wskaznik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) - jest to Sredni wskaznik
rocznego wzrostu w badanym okresie, przy zatozeniu, ze roczne wzrosty sg dodawane do wartosci bazy nastepnego
okresu

Depozycja oznacza lokalne osadzanie materiatu

Formulacja tuszu oznacza precyzyjnga recepture tuszu, nadajgcg mu pozadane wihasciwosci fizyko-chemiczne

FHE (ang. Flexible Hybrid Electronics) oznacza ukfad elektroniczny wykonany na gietkim podtozu zawierajacy sztywne
elementy elektroniczne, tzn. niepodatne na zginanie

FPD (ang. Flat-panel display) oznacza ptaski wyswietlacz

IP (ang. Intellectual property) oznacza wtasnos¢ intelektualng i przemystowg

Konduktancja oznacza przewodnos¢ elektryczng, bedaca odwrotnoscia rezystancji

Materiat hydrofilowy oznacza sktonnos¢ materiatu do przyciggania do siebie czgsteczek wody
Materiat hydrofobowy oznacza sktonnos$¢ materiatu do odpychania od siebie czgsteczek wody

Metoda addytywna oznacza dodawanie materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury i jest przeciwienstwem
metody subtraktywnej polegajacej na odejmowaniu materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury

micro-LED oznacza technologie produkcji wyswietlacza, w ktdrej kazdy z pikseli jest potprzewodnikowa diodg
elektroluminescencyjna (LED)

NDA (ang. non-disclosure agreement) oznacza umowe o zachowaniu poufnosci

ODR (ang. Open Defect Repair) oznacza naprawe defektéw polegajacych na przerwaniu Sciezki przewodzacej
w ukfadzie elektronicznym

OLED (ang. organic light-emitting diode) oznacza diode LED bazujacg na materiale organicznym.

UPD (ang. ultra precise deposition) oznacza technologie ultra precyzyjnego drukowania struktur rozwijang przez
Spotke

Proces spiekania oznacza wzajemne wigzanie sie czgstek po podgrzaniu ich do temperatury nizszej od potrzebnej do
ich stopienia
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Proof of concept oznacza jedng z pierwszych faz wspdtpracy polegajgcej na realizacje pomystu danego przez klienta w

celu udowodnienia jego dziatania

R&D (ang. Research and Development) oznacza badania i rozwéj (B+R)

Rezystancja oznacza opor elektryczny

SEM (ang. Scanning electron microscope) oznacza skaningowy mikroskop elektronowy

TEA (ang. Technology Evaluation Agreement) oznacza umowe o ewaluacje technologii
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Wybrane dane
finansowe i zasady sporzgdzania

sprawozdan finansowych
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2. Wybrane dane finansowe

2.1. Wprowadzenie

Zaprezentowane ponizej wybrane dane finansowe zawierajg podstawowe dane liczbowe (w tysigcach ztotych
oraz przeliczone na euro) podsumowujgce sytuacje finansowg Spétki i Grupy XTPL S.A.

Zastosowane kursy walut
Pozycje bilansowe przeliczono wedtug kursu sredniego euro ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski,
obowigzujgcego na dzien bilansowy.

Pozycje rachunku wynikéw i rachunku przeptywdw pienieznych przeliczono wedtug kursu sredniego euro
bedacego srednig arytmetyczng srednich kurséw euro ogtoszonych przez Narodowy Bank Polski i

obowigzujgcych na ostatni dzien kazdego zakonczonego miesigca.

Ponizsza tabela zawiera kursy euro zastosowane do przeliczenia danych niniejszego sprawozdania.

2021- styczen —
2022 - styczen - czerwiec / grudzien
czerwiec 2021
kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym EUR usb EUR usb
4,5208 /| 13,8035/
dla pozycji bilansowych 4,6806 4,4825 4,5994 4,0600
dla pozycji wynikowych i przeptywdw pienieznych 4,6427 4,2744 4,5472 3,7815

2.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe

Dane w tys. 1 stycznia - 30 czerwca 2022 1 stycznia - 30 czerwca 2021
PLN EUR PLN EUR
Przychody netto ze sprzedazy produktow i ustug 2970 640 143 31
Przychody z tytutu dotacji 1816 391 605 133
Zysk (strata) ze sprzedazy 1411 304 -939 -207
Zysk (strata) brutto -2 801 -603 -4.722 -1038
Zysk (strata) netto -2 801 -603 -4.722 -1038
Amortyzacja 433 93 154 34
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej 74 16 -1 945 -428
XTPLS.A.
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Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -943 -203 -1 886 -415
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej -286 -62 -4 -1
Dane w tys. 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021
Kapitat (fundusz) wtasny 3636 777 5288 1150
Zobowigzania krotkoterminowe 6167 1318 5923 1288
Zobowigzania dfugoterminowe 2435 520 1616 351
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 3329 711 4473 973
Naleznosci krétkoterminowe 853 182 1845 401
Naleznosci dtugoterminowe 422 90 449 98

2.3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Dane w tys. 1 stycznia - 30 czerwca 2022 1 stycznia - 30 czerwca 2021
PLN PLN EUR

Przychody netto ze sprzedazy produktow i ustug 2970 640 143 31
Przychody z tytutu dotacji 1816 391 605 133
Zysk (strata) ze sprzedazy 1411 304 -939 -207
Zysk (strata) brutto -2 704 -582 -4 648 -1022
Zysk (strata) netto -2724 -587 -4 652 -1023
Amortyzacja 433 93 154 34
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej 117 25 -2 053 -451
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -957 -206 -1534 -337
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej -286 -62 -319 -70

Dane w tys. 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021
Kapitat (fundusz) wtasny 3414 729 4983 1083
Zobowigzania kréotkoterminowe 6173 1319 5947 1293
Zobowigzania dtugoterminowe 2 435 520 1616 351
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Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 3465 740 4 580 996
Naleznosci krétkoterminowe 863 184 1855 403
Naleznosci dtugoterminowe 102 22 33 7
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Sprawozdanie Zarzadu
z dziatalnosci XTPL S.A. i Grupy
Kapitatowej XTPL S.A.
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3. Informacje o spotce XTPL S.A. i Grupie Kapitatowej XTPL

3.1. Podstawowe informacje o Emitencie

X13L
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Nazwa (firma): XTPL Spotka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

KRS: 0000619674

NIP: 9512394886

Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat zaktadowy: 202 922,20 PLN wptacony w catosci

Numer telefonu: +48 71707 22 04

Adres internetowy: www.xtpl.com

E-mail: investors@xtpl.com

Jednostka Dominujgca posiada status spétki publicznej, ktérej akcje notowane sg od dnia 20 lutego 2019 roku na rynku

regulowanym (réwnolegtym) prowadzonym przez Gietde Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. W zakresie

sprawozdawczosci finansowej Grupa Kapitatowa oraz Spétka stosujg zasady MSR/MSSF. Rok obrotowy Spétki trwa od

1 stycznia do 31 grudnia.

3.2. Wtadze Emitenta

Zarzad:

Na Dzien Bilansowy oraz na Date Raportu Zarzad petnit obowigzki w nastepujgcym sktadzie:

Imie i nazwisko

Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu

Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu

Rada Nadzorcza:

Na Dzien Bilansowy oraz na Date Raportu Rada Nadzorcza petnita obowigzki w nastepujgcym sktadzie:

Imie i nazwisko

Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczgcy Rady Nadzorczej

Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej

Andrzej Domanski - Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej

Beata Turlejska - Cztonek Rady Nadzorczej

Piotr Lembas - Cztonek Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. Herbert Wirth - Cztonek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu:

Na Dzien Bilansowy oraz na Date Raportu Komitet Audytu petnit obowigzki w nastepujgcym skfadzie:

Imie i nazwisko

Piotr Lembas - Przewodniczacy Komitetu Audytu

Dr Wiestaw Roztucki - Cztonek Komitetu Audytu
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Andrzej Domanski - Cztonek Komitetu Audytu

Beata Turlejska - Cztonek Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. Herbert Wirth - Cztonek Rady Nadzorczej

3.3. Struktura grupy kapitatowej

Grupa kapitatowa XTPL S.A. powstata w dniu 31 stycznia 2019 roku.

X13L
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W dniu 31 stycznia 2019 roku XTPL S.A. objeta wszystkie udziaty w nowoutworzonej spétce XTPL Inc. z siedzibg w stanie

Delaware w USA. Kapitat podstawowy XTPL Inc. ma wartos¢ 5 tys. USD. XTPL S.A. objeta 100% udziatéw po cenie

nominalnej. Spétka XTPL Inc. konsolidowana jest metodg petna.

W dniu 3 listopada 2020 roku Emitent nabyt wszystkie udziaty w spétce TPL sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu. Nabycie

przez Emitenta udziatéw w kapitale zaktadowym TPL nastgpito bez wynagrodzenia, w drodze darowizny od kazdego ze

wspdélnikéw TPL na rzecz Emitenta.

Na podstawie umowy zawartej z Emitentem, TPL petni funkcje administratora pracowniczego programu motywacyjnego

Emitenta, ktéry jest istotnym elementem zarzadzania i motywowania pracownikéw i wspotpracownikdw Emitenta

przyczyniajgcym sie do rozwoju przedsiebiorstwa i budowania wartos$ci Emitenta.

Struktura grupy kapitatowej XTPL S.A. na Date Raportu jest nastepujaca:

100%

XTPL Inc.

(Delaware, USA)

3.4. Zatrudnienie i informacje o zespole pracowniczym Emitenta

XTPLS.A.
(Polska)

100%

Zatrudnienie na dzien 30 czerwca 2022 roku w Spétce oraz Grupie — 36 osdb.

3.5. Powigzania organizacyjne i kapitatowe

TPL Sp. z 0.0.
(Polska)

Poza powigzaniem ze spo6tka zalezng XTPL Inc. oraz spdtka zalezng TPL sp. z 0.0. brak innych powigzan organizacyjnych.
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3.6. Profil dziatalnosci i podstawowe produkty oraz ustugi

XTPL dziata w segmencie nanotechnologii i mikroelektroniki. Spotka rozwija i komercjalizuje innowacyjng w skali
globalnej, platformowa technologie, chroniong przez miedzynarodowe zgtoszenia patentowe, ktéra umozliwia
ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriatéw. O przetomowosci metody XTPL decyduje unikatowe potgczenie cech
takich jak addytywna depozycja materiatu, precyzja dozowania, tusze o wysokim stezeniu nanoczgstek srebra oraz brak
koniecznosci stosowania pola elektrycznego na podtozu podczas procesu drukowania. Pozwala to na znaczne
oszczednosci czasu procesu oraz materiatu, a takze umozliwia wykorzystanie zalet druku takich jak skalowalnos¢,
efektywnos¢ kosztowa, prostota i szybkosé. Dzieki zoptymalizowanym dla metody XTPL tuszom mozliwe jest wykonanie
wydrukow nieosiggalnych do tej pory innymi metodami. Ze wzgledu na swdj platformowy charakter, technologia
rozwijana przez Spétke znajduje zastosowanie w szeroko rozumianej branzy elektroniki drukowane;j.

Celem strategiczcnym XTPL jest komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania

nanomateriatéw w obszarze zaawansowanej elektroniki.
TECHNOLOGIA:

Technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD — Ultra Precise Deposition), ktdrg opracowata i opatentowata Spotka jest
odpowiedzig na trzy megatrendy rynku w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branza obecnie silnie skupia
sie na dalszej miniaturyzacji rozmiaréw oraz wagi urzadzen elektronicznych, zmianie ich form i wtasciwosci, idgc w
kierunku coraz wiekszej elastycznosci i trojwymiarowosci. Bardzo waznym globalnym trendem jest takze dbatos¢ o
ekologie poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobéw przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych
odpaddw, na co pozwala technologia addytywna.

Jednym z najwiekszych osiggnie¢ XTPL jest innowacyjna technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD - Ultra Precise
Deposition). Gtowica drukujgca XTPL wyposazona w specjalng dysze nanosi tusz na podtoze i pozwala na tworzenie
zaprojektowanych struktur, ktdrych szeroko$é¢ moze wynosi¢ nawet 1 um (tj. mie¢ tak matg szerokosc). Dla poréwnania,
wiekszos$¢ dostepnych na rynku metod druku materiatéw elektronicznych z trudem osigga warto$¢ 20 um, a juz jedynie
pojedynczy producenci deklarujg osigganie wartosci w okolicach 10 um. Rozwigzanie Spétki moze by¢ stosowane na
réznych rodzajach podtozach, takze tych elastycznych czy zakrzywionych. Za pomoca technologii UPD mozna drukowa¢é
rozne ksztatty, zaréwno proste linie, jak i wzory czy mikrokropki. Prostota, niezrdwnana precyzja, szybkos¢ i
uniwersalnosc to cechy, ktére sprawiaja, ze rozwigzanie Spoétki jest unikalne.

XTPLS.A.
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PRODUKTY

Modut drukujgcy EPSILON do integracji przemystowej

Opracowana przez Emitenta gtowica EPSILON jest modutem druku do integracji z urzgdzeniami przemystowymi. Dzieki
jej wykorzystaniu integratorzy przemystowi i uzytkownicy koricowi mogga korzystaé z nowych mozliwosci drukowania
struktur funkcjonalnych o wysokiej rozdzielczosci z ultra-wysoka
gestoscig. Ta innowacyjna gtowica drukujgca z kompatybilnymi
nanotuszami  umozliwia  ultraprecyzyjne  tworzenie linii
przewodzgcych na wybranym podtozu (pole aplikacji). EPSILON
integruje  wszystkie funkcje wymagane przez technologie
ultraprecyzyjnej depozycji XTPL® wraz ze sterowaniem
elektronicznym i autorskim pakietem oprogramowania XTPL® UPD
Process Control Software. W zakresie komercjalizacji tej linii
biznesowej, Spétka prowadzi 9 proceséw ewaluacyjnych z
miedzynarodowymi,  globalnymi  producentami  elektroniki
uzytkowej nowej generacji.

Urzadzenie Delta Printing System (DPS)

Delta Printing System to samodzielny system badawczo-rozwojowy
i prototypowy, ktory umozliwia sprawdzenie mozliwosci technologii
UPD opracowanej przez XTPL na rdznych podtozach i z uzyciem
nanotuszéw Emitenta. Zadaniem urzadzenia jest rowniez promocja
technologii Emitenta wsrdd s$wiatowych lideréw opinii branzy
wysokich technologii — w tym wsréd najlepszych os$rodkdow
akademickich, naukowych oraz instytutéw B+R producentéw
elektroniki.

Komercjalizacja tej linii biznesowej przez Emitenta rozpoczeta sie na

przetomie 2020 2021. Spétka na Date Rapotu sprzedata 7 urzadzen:
do Uniwersytetu w Stuttgarcie, Niemcy (IV kwartat 2020 r.);

do Karlsruhe Institute of Technology ,,KIT”, Niemcy (lll kwartat 2021 r.);

do PORT w Polsce (IV kwartat 2021 r.);

do Glasgow University w Wielkiej Brytanii (IV kwartat 2021 r.);

do Uniwersytetu w Brescii we Wtoszech (IV kwartat 2021 r.);

do Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (lll kwartat 2022 r.);

Emitent stopniowo dostarcza urzadzenia do klientow.

do jednostki naukowo-badawczej w Chinach (Il kwartat 2022 r.);

XTPLS.A.
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Wysokostezone nanotusze

Opracowane przez wewnetrzny dziat B+R nanotusze o unikatowej formule

stanowig jeden z elementéw metody ultraprecyzyjnego druku XTPL. Posiadajg
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wykorzystanie potencjatu metody UPD. Dzieki temu Spoétka moze rozwijac te

addytywng technologie kompleksowo, réwnolegle pracujgc nad gtowica
deponujacg oraz na biezgco dostosowujgc wykorzystywany materiat do
depozycji. Wiekszo$¢ stosowanych przez XTPL tuszéw bazuje na nanoczastkach
srebra.

Wykorzystywane mogg by¢ réwniez inne pierwiastki, takie jak ztoto, miedz czy platyna lub np. kropki kwantowe. Dzieki
zréznicowaniu materiatéw XTPL moze w elastyczny sposdb odpowiadaé na potrzeby rynku i indywidualnych klientow.

W metodzie XTPL mozliwe jest rdwniez stosowanie wielu materiatéw dostepnych komercyjnie, co moze nawet
rozszerzyé w przysztosci obszar jej zastosowan, dajac klientom rzeczywistg wszechstronnosé technologii. Bardzo maty -
w zakresie 35 do 50 nm - rozmiar nanoczasteczek srebra oraz ich wysoka stabilnos¢, a takze wysoka przewodnos¢
elektryczna po procesie spiekania sprawiajg, ze jest to produkt atrakcyjny dla trwajgcych projektéw rozwojowych z
dziedziny elektroniki drukowane;j.

Potwierdzenie kompatybilnosci i atrakcyjnosci stosowania tuszow XTPL w innych niz UPD metodach druku, takich jak:
LIFT (Laser Induced Forward Transfer), druk Aerosol Jet (z systemami pneumatycznymi), czy techniki typu micro-
dispensing tuszow o wysokiej lepkosci, umozliwito Spodtce poszerzenie grona klientéw o uzytkownikdw innych
komercyjnych technologii. Wejscie na rynek materiatéw przewodzacych oraz poszerzenie zakresu oferty dostepnych
tuszow XTPL dla innych segmentow rynku, spowodowato, ze linia nanotuszow XTPL jest obecnie rozwijana jako
komplementarna, a jednoczesnie niezalezna linia biznesowa Spétki.

ZASTOSOWANIA:

Obecnie Spotka koncentruje sie na komercjalizacji technologii w wybranych polach aplikacyjnych.

Pierwszym sg wyswietlacze, gdzie w pierwszej kolejnosci XTPL zamierza zaoferowaé naprawe defektéw struktur
przewodzgcych (ODR - ang. open defect repair). Wraz z rozwojem wysSwietlaczy, zwiekszeniem ich rozdzielczosci i
funkcjonalnosci zwieksza sie rowniez poziom ich miniaturyzacji oraz gestos¢ sciezek przewodzacych. Skutkiem
ubocznym tego rozwoju jest wieksze prawdopodobienstwo pojawienia sie defektéw krytycznych, do ktérych nalezy
przerwanie $ciezki przewodzacej. Oznacza to dla producentéw straty generowane juz na linii produkcyjnej wskutek
koniecznosci odrzucenia paneli nie spetniajgcych testéow jako$ciowych. XTPL ma szanse jako pierwszy i na razie jedyny
na rynku wprowadzi¢ opracowane przez siebie rozwigzanie, ktére pozwoli na znaczng redukcje strat produkcyjnych bez
pogorszenia jakosci naprawionego wyswietlacza. W dalszych krokach Spétka planuje dostarczy¢ branzy wyswietlaczy
rozwigzania umozliwiajace znaczgce podniesienie rozdzielczosci nowej klasy wyswietlaczy, réwniez na nowych, gietkich
typach podtozy.

W dalszej perspektywie Spotka zamierza rozwijaé swoje rozwigzanie dla nowych segmentdw rynku. Technologia XTPL
moze zosta¢ wdrozona w branzy pétprzewodnikéw, rowniez jako poszukiwana przez rynek alternatywa dla fotolitografii,
czy w nowych typach tgczen uktadéw scalonych z ptytkg PCB, a takze m.in. ufatwi¢ produkcje innowacyjnych

XTPLS.A.
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zabezpieczen antypodréobkowych, funkcjonalnych i efektywnych biosensoréw, czy paneli fotowoltaicznych o
zwiekszonej wydajnosci. Rewolucja technologiczna, w ktdrej istotng role ma odegraé Spotka, polega na umozliwieniu
produkcji ztozonych i skomplikowanych urzadzen elektronicznych za pomocg tanich i skalowalnych metod druku.

3.7. Model biznesowy, strategia i perspektywy rozwoju

XTPL jest dostawcg zaawansowanej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriatéw, ktérg rozwija i
komercjalizuje w sposdb przystosowany do konkretnego pola aplikacyjnego i bedzie stosowa¢ wybrany model:

LICENCJONOWANIE

Spotka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne, ktére licencjonuje
partnerowi, tworzagcemu na jej bazie urzadzenia umozliwiajgce zastosowanie technologii w przemysle. Przychodem
Spotki w tym przypadku sg optaty licencyjne bazujgce na sprzedazy urzadzen, w ktérych wdrozono opracowang
technologie.

PARTNERSTWO STRATEGICZNE | UMOWY DYSTRYBUCII

Spotka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne i komercjalizuje je we
wspotpracy z partnerem strategicznym, z ktdrym zawiera umowe np. typu joint venture. W takim przypadku zadania
komercjalizacyjne dzielone sg miedzy partnerdw zgodnie z posiadanymi kompetencjami i potencjatem. Spoétka
uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze wspdlnego przedsiewziecia.

Spdtka dopuszcza takze pozyskanie dystrybutora swojej technologii oraz produktéw w danym regionie geograficznym.
Warunki wspétpracy oraz umowy beda ustalane w zaleznosci od rynku, pozycji dystrybutora oraz uzgodnionych przez
Strony obowigzkow.

SPRZEDAZ PRODUKTOW

Spdtka rozwija rowniez sprzedaz autorskich produktéw. Sg to nanotusze przewodzace, oparte na nanoczgstkach srebra,
do zastosowania w elektronice drukowanej, przystosowane rowniez do wspotpracy z innymi metodami druku takimi jak
Ink Jet, Aerosol Jet oraz LIFT oraz urzadzenia do zastosowan laboratoryjnych i prototypowania wraz z materiatami
eksploatacyjnymi niezbednymi do jej funkcjonowania. Urzgdzenie Delta Printing System moze by¢ zaréwno docelowym
zrodtem przychodéw w przypadku sprzedazy do instytutéw badawczych i dziatéw B+R przemystu, jak i posrednim
krokiem w drodze do przychoddw z licencji w przypadku partneréw biznesowych. W obu przypadkach wspétpraca
bedzie miata charakter wzajemnej wymiany doswiadczen i wiedzy, natomiast dostawa urzadzenia z zatozenia
zrealizowana zostanie na zasadach komercyjnych. Ponadto kazdy sprzedany egzemplarz demonstratora generowad
bedzie strumien przychoddw materiatéw eksploatacyjnych, jak tusz, kartridze, kapilary oraz ustug, w tym ustug
doradczych, badawczych, serwisowych (urzadzenia i oprogramowania).

Optymalny model biznesowy bedzie wybierany przez Spotke w zaleznosci od specyfiki klientow w danym polu
aplikacyjnym. Obecnie prowadzone rozmowy uwzgledniajg wszystkie wymienione powyzej modele biznesowe, a wybor
wtasciwego dokonywany jest w trakcie budowania relacji.
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Miedzynarodowa Sie¢ Dystrybutorow

Poczawszy od 2021 roku Spétka rozpoczeta budowe sieci dystrybutorskiej, ktéra utatwi promowanie technologii i
produktéw XTPL na najwazniejszych dla Emitenta rynkach. Potrzeba wprowadzenia takiego modelu dziatania pojawita
sie w 2020 roku, kiedy trwajgca epidemia COVID-19 uniemozliwita organizacje wydarzen branzowych w formacie
stacjonarnym. Utrudniona $ciezka bezposredniego budowania relacji z potencjalnymi odbiorcami technologii XTPL
sktonita Zarzad do poszukiwania alternatywy w tym zakresie. Dziatania te szybko zaowocowaty pozyskaniem w ciggu
2021 roku pierwszych pieciu firm dystrybutorskich na rynki azjatyckie i europejskie, a w | kwartale 2022 roku kolejnych
dwéch firm. Dodatkowo, od 2019 roku Emitent posiada takze swoje przedstawicielstwo handlowe w formie spétki
zaleznej na terenie Standéw Zjednoczonych.

@ Siedziby XTPL Sprzedaz produktow XTPL ? Dystrybutorzy XTPL

OTOCZENIE RYNKOWE | JEGO PERSPEKTYWY

Rynek elektroniki, do ktérego Spétka chce dotrzec ze swojg technologia, a ktérej wytworzenie mogtoby by¢ potencjalnie
catkowicie zastgpione addytywnymi technikami druku, szybko ro$nie. W 2021 roku wartosc¢ tego rynku przekroczyta 45
mld USD i najwiekszy w niej udziat miat rynek wyswietlaczy, wart 40,2 mld USD (zrédto: IDTechEx). Wedtug tego samego
raportu warto$s¢ komponentéw wyprodukowanych jedynie metodami druku przekroczyta w 2021 roku wartos¢ 6,5 mlid
USD. Inne raporty takie jak Markets and Markets sugerujg, ze wartos¢ rynku elektroniki drukowanej w 2021 roku
wynosita niemal 10 mld USD, a w 2026 osiggna¢ ma 23 mld USD. Wedtug autoréw tego raportu jednym z
najistotniejszych czynnikéw powodujgcych wzrost wartosci tego rynku jest zwiekszajgce sie zapotrzebowanie na
wydajng energetycznie cienka i gietkg elektronike konsumencka.
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Celem strategicznym XTPL jest szeroka komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego druku materiatéw,
w obszarze zaawansowanej elektroniki. Spdétka zamierza adaptowac opracowang technologie do réznych pdl
aplikacyjnych, a nastepnie oferowad rozwigzanie technologiczne partnerom przemystowym z wykorzystaniem réznych
mechanizmow: licencjonowania, partnerstw strategicznych czy przedsiewziec typu joint venture. Podstawowym celem
dziatania XTPL jest wdrazanie dostosowanych do potrzeb rynku rozwigzan w zakresie nanodruku dla wybranych
sektoréw przemystu.

Wartos¢ rynku urzadzen do celéw B+R

Wedtug szacunkéw Emitenta opartych na dostepnych danych rynkowych, mozna przyjgé, ze globalna roczna sprzedaz
drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji matoseryjnej w zakresie szeroko pojetej
elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie. Zakres cenowy tego typu drukarek wynosi od 50 tys. EUR do
ponad 500 tys. EUR za sztuke.

Wartos¢ rynku nanotuszow przewodzacych

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie rynkowym Markets and Markets globalny rynek tuszéw przewodzacych
osiggnat w 2020 roku wartos¢ 3,0 mld USD, z perspektywg osiggniecia 3,7 mld USD w roku 2025. Czynnikami
sprzyjajagcymi rozwojowi rynku sg rosngce wykorzystanie elektroniki w procesach postepujgcej urbanizacji,
miniaturyzacja komponentéw elektronicznych, a takze mozliwos¢ obnizenia kosztow produkcji przy zachowaniu
wysokiej przewodnosci elektrycznej i wydajng produkcje z myslg o ochronie sSrodowiska naturalnego.

KIERUNKI ROZWOJU | DZIAtANIA:

Wyjatkowa cechg technologii XTPL jest mozliwo$¢ jej zastosowania w wielu dziedzinach przemystu.

Ponizej przedstawiono zastosowania w kluczowych obecnie dla spotki obszarach:

Wyswietlacze:

Obecnie komercjalizacja realizowana jest w podsektorze tego rynku — naprawy defektéw otwartych. XTPL oferuje nowe
przetomowe rozwigzanie, ktére umozliwia naprawe defektéw sciezek przewodzacych przy niskich kosztach, z precyzjg i
szybkoscig niespotykang dotad przy uzyciu zadnego innego rozwigzania. Technologia opracowana przez Spétke postuzy
producentom wyswietlaczy w zwiekszeniu wydajnosci produkcji i zmniejszeniu kosztéw zwigzanych ze stratami

materiatowymi.

Kolejnym obszarem zastosowania w wyswietlaczach ptaskoekranowych jest precyzyjny druk potaczen elektrycznych do
diod LED w wyswietlaczach mikro-LED. Technologia Spotki pozwala na druk powtarzalnych struktur przewodzacych o
Srednicy ponizej 10 um i bardzo wysokim stosunku wysokosci do szerokosci. Te unikalne wifasciwosci sg wysoce
pozadane przez producentéw przysztych wyswietlaczy typu mikro-LED.

Sektor elastycznej mikroelektroniki FHE (ang. flexible hybrid electronic):

Kolejnym nowym rynkiem bedacym w centrum zainteresowanie Spotki jest rynek elastycznej mikroelektroniki
hybrydowej, FHE. Swojg aktywnos¢ w tej dziedzinie potwierdzity juz firmy takie jak Boeing, Lockheed Martin, Applied
Materials oraz osrodki naukowe takie jak holenderski Holst Centre, belgijski IMEC czy niemiecki Fraunhofer. W USA

powstata instytucja Next Flex, zrzeszajgca 90 przedstawicieli przemystu i 28 przedstawicieli uczelni badawczych, tworzac
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wspolnie najwieksza agencje inwestujgcg w sektor FHE. Wedtug analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence,
rynek FHE w 2019 roku wyceniany byt na 95 mIn USD, jednakze juz w 2025 roku moze osiggna¢ wartos¢ 235 min USD.
FHE, wedtug IDTechEx, w 2030 roku, ma sta¢ sie na tyle “wszechobecnym” zastosowaniem, ze jego warto$é wyniesie
nawet 3 mld USD.

Rynek pétprzewodnikowy:

Kolejnym rynkiem dla technologii opracowanej przez Spétke jest rynek pétprzewodnikowy, a do szczegdlnych obszarow
zastosowan mozna zaliczyé wykonywanie potgczen elektronicznych na ztozonych topografiach 3D oraz
heterogenicznych podtozach w zaawansowanych ukfadach scalonych lub mikrouktadach elektromechanicznych, w
skrocie MEMS. Wedtug analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence, uwzgledniajgcej wptyw pandemii COVID-
19, globalny rynek zaawansowanych uktadéw scalonych w 2020 roku byt wart 24,93 mld USD, a do 2026 ma wzrosng¢
nawet do 38,62 mld USD. Wielkos$¢ tego rynku pokazuje ogromny potencjat, nie tylko na potencjalne zastosowanie
technologii UPD do nowych zastosowan, ale rdwniez w prowadzonych badaniach i prototypowaniu nowych uktaddw.

Spoétka prowadzi w tym obszarze rozmowy (na réznym stopniu zaawansowania) z liderami rynku.

Na dalszy dynamiczny rozwdj rynku elektroniki drukowanej najwiekszy wptyw bedg miaty obszary zastosowan, w
ktorych klasyczne metody produkcji nie sg mozliwe do wykorzystania. Dzieki udostepnieniu za pomoca urzadzenia Delta
Printing System technologii UPD, Spdtka popularyzuje innowacyjne, autorskie rozwigzanie, ktére w swoich pracach
badawczorozwojowych wykorzystujg pionierskie osrodki badawcze i naukowe, definiujgc przetomowe standardy dla
produkcji przysztych urzadzen elektronicznych.

Kolejne juz zidentyfikowane i wstepnie zweryfikowane pola aplikacyjne technologii XTPL to:
- rynek zaawansowanych ptytek PCB (ang. printed circuit boards);

- rynek biosensorow;

- rynek ogniw fotowoltaicznych.

Wszystkie prace badawczo-rozwojowe Spotki prowadzone sg na terytorium Polski. Komercjalizacja realizowana bedzie
przede wszystkim na rynkach Ameryki Pétnocnej (gtéwnie USA), Azji (Chiny, Korea, Tajwan, Japonia) oraz EMEA.

3.8. Ochrona wtasnosci intelektualnej i przemystowej

W procesach komercjalizacji rozwigzan technologicznych zaprojektowanych i uruchomionych przez Spétke, istotng role
odgrywa polityka budowania rodziny patentowej. Wtasnos¢ intelektualna jest produktem i przewagg konkurencyjna
XTPL, dlatego rozwdéj chmury patentowej ma duzy wptyw na wartos¢ firmy — wielkos¢ i odpowiednia ochrona chmury
sg kluczowe dla pozycji rynkowej. Rozwigzania XTPL sg chronione od momentu zgtoszenia patentowego we wtasciwym
urzedzie.

Spotka wyrdznia 5 grup patentowych dla swojej technologii oraz opartej o nig produktow:

1. Proces UPD — patenty opisujgce proces ultraprecyzyjnej depozycji lub urzgdzenie wykorzystywane do tego
procesu

2. Nanotusze - patenty zabezpieczajace rézne formulacje nanotuszu
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3. Oprogramowanie - patenty zabezpieczajace rozwigzania zaimplementowane w oprogramowaniu sterujgcym
urzadzenia drukujace

4. Pola aplikacyjne - patenty opisujgce rozwigzania konkretnych problemoéw technologicznych z wykorzystaniem
metody UPD

5. Charakteryzacjaikontrola jakosci - patenty zwigzane z charakteryzacjg i kontrolg jakosci wybranych elementow
gtowicy drukujace;j.

W Okresie Sprawozdawczym Spétka:

1. uzyskata ochrone patentowa od Japonskiego Urzedu Patentowego — w dniu 5 stycznia 2022 roku Zarzad XTPL
poinformowat o przyznaniu Spétce przez Japonski Urzad Patentowy patentu na metode formowania linii o
szeroko$ci ponizej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierajgcego nanoczastki srebra t;j.
dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego "Bottom-up method for forming wire structures upon a substrate"
(raport biezacy ESPI numer 2/2022). Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 22.03.2016
roku. Jest to réwniez data, od ktérej obowigzuje ochrona. Poza Japonig powyzsze zgtoszenie objete jest juz
ochrong w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Niemczech. Emitent prowadzi dziatania do uzyskania ochrony w
kolejnych krajach m.in. Izraelu, Wietnamie i na Tajwanie;

2. uzyskata ochrone patentowa od Amerykanskiego Urzedu Patentowego — w dniu 11 maja 2022 roku Spodtka
otrzymata informacje o warunkowym przyznaniu przez Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych Standw
Zjednoczonych patentu dotyczacego metody formowania linii o szerokosci rzedu kilkuset nanometrow z
wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierajgcego nanoczgstki srebra, tj. dla zgtoszenia patentowego
zatytutowanego "METHOD FOR REMOVING BOTTLENECKS" (raport biezgcy ESPI numer 11/2022 z dnia 12 maja
2022 roku).

W procesie zgtaszania wnioskow patentowych Spodtka stosuje sie do zalecen wspédtpracujgcych z nig kancelarii
patentowych oraz doradcéw wchodzgcych w sktad zarzadu XTPL Inc. z siedzibg w USA. Zalecenia dotyczg m.in
odpowiedniego faczenia opracowanych nowych rozwigzan technologicznych oraz wynalazkéw za pomoca jednego
whniosku patentowego. Taka praktyka wptynie na zwiekszenie jakosSci poszczegdlnych zgtoszen i w rezultacie wzmocnieni
poziom ochrony witasnosci intelektualnej Spétki.

Zgodnie z raportem biezgcym ESPI nr 45/2020 z dn. 23.11.2020 r., Zarzad przewidywat, iz zgtaszajac wnioski w opisanej
powyzej formule do korica 2022 r., liczba wszystkich dotychczasowych zgtoszern Spotki wyniesie 26 wnioskéw
patentowych. Na dzien publikacji niniejszego Raportu, Zarzad Spétki nie widzi zagrozen w realizacji zatozonego planu.
Spotka sukcesywnie zwigksza swojg przewage konkurencyjng zgtaszajac kolejne wnioski patentowe.

Na Date Raportu Spotka posiada tgcznie 24 zgtoszenia patentowe. Na Dzien Bilansowy Spétka posiadata dwa przyznane
patenty. Na Date Raportu Spétka posiadata zarejestrowane znaki towarowe w Urzedzie Patentowym RP oraz w Urzedzie
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, a takze w Chinach i USA.
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3.9. Aktywnos¢ i osiggniecia XTPL w | potroczu 2022

3.9.1. Postepy i osiggniecia Emitenta w komercjalizacji technologii oraz produktow

W | pétroczu 2022 roku Spétka kontynuowata dziatania zmierzajgce do zawarcia kolejnych transakcji sprzedazy w ramach
wszystkich trzech linii biznesowych.

Delta Printing System:

W Okresie Sprawozdawczym zespot Spotki XTPL odpowiedzialny za komercjalizacje urzagdzenia Delta Printing System
odbyt liczne rozmowy oraz interakcje z potencjalnymi odbiorcami, poszerzajgc tym samym liste ekspertéw z catego
Swiata, operujgcych gtéwnie w branzach mikroelektroniki, mikrosystemoéw, pétprzewodnikéw, biosensordéw,
wyswietlaczy i tym podobnym, ktérzy wysoko cenig wartos¢ technologii opracowanej przez Spétke i s3 potencjalnymi
odbiorcami produktéw XTPL w przeciggu najblizszych lat.

Unikalnie wysoka precyzja druku, zwtaszcza przy wykorzystaniu wysoko-lepkich tuszéw metalicznych, jest gtdwng zaleta
Delta Printing System, ktdra wzbudza zainteresowanie globalnych innowatoréw technologicznych tymze urzadzeniem.
Uzytkownicy Delta Printing System doceniajg urzadzenie réwniez za tatwos¢ obstugi, platformowos$¢ rozwigzania oraz
mozliwos¢ szybkiego rozpoczecia pracy bez wczesniejszych dtugotrwatych przygotowan do uruchomienia procesu, a
takze za brak koniecznosci czyszczenia elementéw drukujacych po skonczonej pracy. Przyktad wydruku logo instytutu
KIT na ludzkim wtosie, w sposdb niecodzienny pokazuje mozliwosci wykorzystania technologii oraz urzadzenia Spétki.
Co istotne, taki wydruk mozliwy jest do wykonania po bardzo krétkim czasie od szkolenia z obstugi przeprowadzonym
przez zespot Spotki.

wysokosc 70 um

szerokos¢ 2um

Logo Karlsruhe Institute of Technology wydrukowane na ludzkim wtosie
(zdjecie dzieki uprzejmosci Georga Gramlich (IHE), KIT)

Zrealizowane przez Spotke dziatania przyniosty wzrost zainteresowania produktem Delta Printing System wsrod
odbiorcéw w dziedzinach takich jak: mikroelektronika, biosensory, pétprzewodniki, zaawansowane uktady scalone,
wyswietlacze etc. Z informacji udostepnionych Zarzgdowi Spétki przez zainteresowanych klientéw wynika, ze czesc
klientéw uniwersyteckich ztozyta juz wnioski grantowe, w ktorych budzecie zostaty uwzglednione srodki na zakup
urzadzenia Delta Printing System.
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W | pétroczu 2022 roku nastgpita dostawa i uruchomienie Delta Printing System do Uniwersytetu w Brescii. Ponadto, w
efekcie dziatan opisanych powyzej, Spétka, po dacie bilansowej, potwierdzita zamowienia na dwa kolejne zamodwienia
od Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz od spétki Yi Xin - chinskiego dystrybutora DPS. W tym drugim przypadku
ostatecznym uzytkownikiem Delta Printing System bedzie wiodacy chinski osrodek badawczo-rozwojowy z Pekinu, ktéry
ztozyt zamdwienie po demonstracji i wykonanych testach technologii XTPL. Delta Printing System bedzie
wykorzystywany przez Klienta Koicowego w pracach nad zaawansowang integracjg elementéw pétprzewodnikowych
w nowe;j klasie urzagdzen More-than-Moore (MtM). MtM to nowy obszar micro i nanotechnologii wykraczajgcy poza
granice konwencjonalnych technologii i zastosowan pétprzewodnikowych. Przychody z tytutu sprzedazy obu urzadzen
DPS zostang rozpoznane do korica roku 2022.

Réwniez po dacie bilansowej Instytut IGM (Institut fir GroRflachige Mikroelektronik) Uniwersytetu w Stuttgarcie
zdecydowat o wykorzystaniu opcji wykupu Delta Printing System, ktére dotychczas uzytkowat w oparciu o umowe
leasingu z dnia 23 listopada 2020 r. (RB 47/2020 z 23.11.2020). IGM jest historycznie pierwszym zewnetrznym
uzytkownikiem DPS, a jego decyzja o wykupie urzadzenia przed terminem zakoriczenia umowy leasingu potwierdza
wysokg uzyteczno$¢ w obszarze badan i rozwoju nad elektronikg drukowana.

Dodatkowo w Okresie Sprawozdawczym podpisane zostaty umowy o wspdtpracy z lokalnymi dystrybutorami w
wybranych krajach Europy - Austria, Wtochy, Belgia, Luksemburg, Dania, Holandia, Francja, Hiszpania, Niemcy,
Szwajcaria (merconics GmbH & Co. KG) oraz w Indiach (Vertex Global Solutions), co znaczaco zwiekszyto mozliwosci
Spoétki w docieraniu do kolejnych klientow potencjalnie zainteresowanych urzgdzeniem Delta Printing System. XTPL
przewiduje, ze w kolejnych kwartatach 2022 roku Spétka moze otrzymac zamowienia powstate dzieki tym wspoétpracom.

Prowadzone dziatania zwigzane z bezposrednim kontaktem z kolejnymi klientami zainteresowanymi technologig Spotki,
uczestnictwem na targach i konferencjach branzowych, wspoétpracag z lokalnymi dystrybutorami oraz promowaniem
urzadzenia Delta Printing System przez obecnych uzytkownikow prezentujgcych i publikujgcych rezultaty osiggniete
dzieki wykorzystaniu urzadzenia wyprodukowanego przez Spoétke, znaczgco zwiekszajg zainteresowanie przysztych
potencjalnych klientow Delta Printing System. Mozliwo$¢ wykonania struktur mikroelektronicznych wczesniej
niemozliwych do osiggniecia alternatywnymi metodami spotyka sie z uznaniem zaréwno w srodowiskach akademickich,
jak i przemystowych.

Metaliczne nanotusze:

Fundamentalne zatozenia koncepcji wytwarzania nanotuszéw ukute przez Spétke podczas opracowania materiatow
przewodzacych dla technologii UPD, znalazty potwierdzenie wsrdd przedstawicieli srodowisk naukowych i
przemystowych jako wyjgtkowo wartosciowe pod wzgledem wytwarzania nowych typéw urzadzen elektronicznych z
wykorzystaniem technologii addytywnych. Zatozenia te odpowiadajg wysokim wymaganiom stawianym przez szybko
rozwijajacy sie rynek wobec tuszow przewodzacych, takie jak m.in. mozliwos¢ ich wydajnego dozowania przy wysokim
tadunku komponentu metalicznego. Wypracowany knowhow umozliwia obecnie Spétce sprzedaz oferowanych tuszow
do réznych segmentéw rynku elektroniki drukowanej i stanowi dzwignie do dalszej eksploracji tego kierunku rozwoju
Spotki.

Rozwdj tej linii biznesowej generuje rosnacag sprzedaz. Unikalne wtasciwosci tuszéw XTPL zostaty docenione w
projektach klientow operujgcych w sektorze nanotechnologii, wyswietlaczy OLED, czy urzadzen inteligentnych dla
technologii medycznych, przy wykorzystaniu technik druku inkjet, LIFT (ang. Laser Induced Forward Transfer), technik
typu micro-dispensing tuszéow o wysokiej lepkosci. W okresie sprawozdawczym Spoétka sfinalizowata 6 transakcji
sprzedazy tuszow.
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W laboratoriach Spoétki trwajg prace nad nowymi formulacjami nanotuszéw, po ktérych zakonczeniu planowane jest
wprowadzenie tych materiatow do oferty produktowej XTPL. W Okresie Sprawozdawczym Spétka prowadzita rowniez
rozmowy z liderami elektroniki wytwarzanej za pomocg metody addytywnej dotyczgce nawigzania partnerstw
strategicznych w obszarze tuszéw przewodzacych.

Sukces prowadzonych negocjacji i podjetej wspdtpracy umozliwi ustanowienie dodatkowych kanatéw dystrybucji
nanotuszOw oraz generowanie rosngcych przychoddw ze sprzedazy tej linii produktéw Spotki. Jedng z takich wspoétprac
strategicznych jest umowa typu private label z amerykanska firmg nScrypt, ktéra podpisano po zakonczeniu Okresu
Sprawozdawczego. Opracowana i wytwarzana przez XTPL pasta przewodzgca CL85 z nanoczgsteczkami srebra trafi do
oferty produktowej nScrypt i bedzie dystrybuowana do uzytkownikéw systeméw produkcyjnych nScrypt z branz
urzadzen medycznych, obronnych i kosmicznych.

Przemystowe zastosowania rozwigzan technologicznych Spotki:

W zakresie trzeciej, kluczowej linii biznesowej Emitenta, jaka sg docelowe wdrozenia opracowanej przez XTPL
technologii na linie produkcyjne globalnych wytwércow elektroniki nowej generacji, prowadzone byty prace w
dziewigciu projektach z portfela projektowego Spotki. Poza raportowanym portfelem Spétka zamierza utrzymywaé do 5
projektéw, ktére beda rozwijane w celu przeniesienia ich na wyzszy etap ewaluacji.

Ponadto, Spdtka w Okresie Sprawozdawczym koncentrowata sie na realizacji zadan zwigzanych z komercjalizacjg
technologii UPD w zastosowaniach przemystowych, dla kolejnych potencjalnych klientow.

Niezaleznie miaty miejsce rdwniez rozmowy z podmiotami przemystowymi, dotyczgce wykorzystania technologii UPD w
zakresie zastosowan w innych typach zaawansowanych urzadzen. Powyzsze dotyczy wyswietlaczy wykonanych w
technologii micro-LED oraz w zaawansowanych uktadach scalonych.

W efekcie, po Dacie Bilansowej, Spotka potwierdzita przyjecie zamdwienia na dostawe modutu drukujgcego do integracji
przemystowej. Zamawiajgcym partnerem byt globalny producent specjalistycznego sprzetu do produkcji elementéw
potprzewodnikowych z siedzibg w Tajwanie. Akceptacja Zamdwienia oznacza dostarczenie technologii XTPL do
zbudowania prototypu przemystowego urzadzenia do zastosowan w produkcji potprzewodnikow. Modut drukujgcy XTPL
stanowi¢ bedzie istotny element prototypu urzadzenia przemystowego do zastosowan w obszarze zaawansowanego
mikromontazu (advanced packaging) w branzy potprzewodnikowej. Modut drukujacy Spotki zostanie zintegrowany do
prototypu urzadzenia, ktére ma spetni¢ wymagania technologiczne stawiane Partnerowi przez Klienta Korncowego.
Przychody ze sprzedazy z tytutu realizacji zamdwienia rozpoznane zostang do korca biezgcego roku.

W tym miejscu nalezy takze wskazac o osiggnieciu przez Spoétke istotnego kamienia milowego w zakresie wspotpracy w
zakresie rozwigzan dla przemystu, jakim byto podpisanie umowy ze spétkg Nano Dimension Ltd. Umowa podpisana
zostata 10 stycznia 2022 r. Nano Dimension wdraza innowacyjny na globalng skale system produkcji ptytek PCB, poprzez
zastosowanie metod druku typu ink-jet. W zwigzku z zawartg umowa, XTPL opracuje na zasadach komercyjnych
specjalng formulacje tuszu przewodzacego na potrzeby urzadzen produkowanych i dostarczanych przez Nano
Dimension. Nano Dimension Ltd. to notowany na NASDAQ dostawca inteligentnych urzadzed do tworzenia
funkcjonalnych obwoddw elektronicznych przy wykorzystaniu metod addytywnych (ang. AME - Additively
Manufactured Electronics). Po zakorczeniu Okresu Sprawozdawczego zostat zakoriczony i zaakceptowany przez Nano
Dimension Ltd. drugi etap prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej dziatan okreslonych w umowie. Zgodnie z
Umowa, zakonczenie prac drugiego etapu fazy technologicznej i ich odbidr przez Klienta oznacza uruchomienie drugiej
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transzy ptatnosci, a jednoczesnie przystapienie przez Emitenta do kolejnego etapu prac w ramach fazy technologiczne;j
zdefiniowanej w umowie, nakierowanej na opracowanie formulacji nanotuszu zgodnej z wymaganiami klienta.

Dziatania komercjalizacyjne w sektorze Flat Panel Display (ODR)

Spotka kontynuuje wspoétprace z podmiotami bedgcymi producentami wyswietlaczy wysokorozdzielczych wyswietlaczy
OLED. Na podstawie prowadzonych rozméw oraz analizy rynku Spétka koncentruje uwage réwniez na obszarze
wyswietlaczy typu micro-LED.

W zakresie dziatan Emitenta w sektorze FPD nalezy wskaza¢, ze w | pétroczu 2022 roku Spétka otrzymata informacje o
rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie HORIZON-CL4-2021-DIGITAL- EMERGING-0131 typu Research and
Innovations Actions, organizowanym przez Komisje Europejska w ramach programu Horizon Europe Framework
Programme, projektu opracowanego w konsorcjum, ktérego Emitent jest cztonkiem pt. "Building Active MicroLED
displays By Additive Manufacturing”. Ponadto w dniu 27 czerwca 2022 roku podpisana zostata w tym przedmiocie
odpowiednia umowa o dotacje w konkursie HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31 typu Research and
Innovations Actions przez wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Dziatania komercjalizacyjne w obszarze mikromontazu zaawansowanych uktadéw scalonych

Rozwigzanie technologiczne Spodtki polegajagce na mozliwosci druku materiatem o bardzo wysokiej lepkosci na
tréjwymiarowych topografiach podtoza pozwolito skupi¢ uwage producentéw zaawansowanych uktadéw scalonych.
Dzieki technologii UPD mozliwe jest precyzyjne wykonanie potaczen elektrycznych w uktadach SiP (ang. System-in-
Package), ktére polegaja na integracji dwoéch lub wiecej uktadow scalonych w jednej obudowie. Podmioty z ktérymi
prowadzone sg rozmowy sg na liscie najwiekszych producentéow globalnych w tym obszarze, majacy siedziby w Ameryce
Pétnocnej, Azji oraz Europie.

3.9.2. Osiggniecie kamieni milowych w rozwoju

Pierwszy kamien milowy zwigzany jest z Delta Printing System jako no$nikiem technologii XTPL. Od pierwszego kwartatu
2022 oprogramowanie sterujgce procesem nanodruku daje mozliwos¢ importu projektéw w formacie CAD standardowo
wykorzystywanym w przemysle. Dzieki temu klienci urzadzen XTPL, zaréwno z obszaru B+R jaki i przemystu, moga w
prosty sposdob wykorzystac istniejgce projekty, a takie sprawnie tworzy¢ nowe wzory nawet bardzo ztozonych,
wielowarstwowych struktur.

Spodtka zrealizowata rowniez dwa etapy fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd. Umowa dotyczy
opracowania specjalnej formulacji tuszu przewodzacego prad elektryczny do przemystowych zastosowan w produktach
Klienta nakierowanych na produkcje ptytek PCB. Rozpoczecie wspodtpracy i realizacja umowy z partnerem
przemystowym w zakresie linii biznesowej nanotuszow stanowi rowniez potwierdzenie dalszego potencjatu
komercjalizacyjnego technologii XTPL, co w dalszej perspektywie moze wspiera¢ jej wdrozenie na linie produkcyjne
globalnych graczy na rynku nowoczesnej elektroniki.

Kolejny kamien milowy dotyczy rozwoju samej technologii Ultra-Precyzyjnej Depozycji. W tym kontekscie najwiekszy
nacisk byt potozony na rozwdj procedury spiekania wydrukowanych struktur za pomocg lasera lub lampy flash przy
suszeniu niskotemperaturowym (do 100 st. C). Celem jest tutaj osiggniecie jak najwyiszego przewodnictwa
elektrycznego w podanych warunkach, ktére gwarantujg bezpieczenstwo pozostatych elementéw ukfadéw
mikroelektronicznych.
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3.9.3. Pozostate wydarzenia
Rekomendacja projektu konsorcjum, ktérego Emitent jest cztonkiem do dofinansowania przez Komisje Europejska

Zarzad XTPL w dniu 21 marca 2022 roku poinformowat o otrzymaniu informacji o rekomendowaniu do dofinansowania
w konkursie HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31 typu Research and Innovations Actions, organizowanym
przez Komisje Europejskg w ramach programu Horizon Europe Framework Programme, projektu opracowanego w
konsorcjum, ktérego Emitent jest cztonkiem pt. "Building Active MicroLED displays By Additive Manufacturing (raport
biezacy ESPI numer 7/2022).

W sktad konsorcjum wchodzg ponadto firmy:

¢ ALEDIA (Francja),

e BARCO NV (Belgia),

e QustomDot BV (Belgia),

e X DISPLAY COMPANY TECHNOLOGY LIMITED (Irlandia),
o X-CELEPRINT LIMITED (Irlandia),

¢ oraz Uniwersytet w Stuttgarcie (Niemcy).

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elastycznych wyswietlaczy typu
microLED przy wykorzystaniu precyzyjnych addytywnych technologii druku.

e Wartos¢ catkowita projektu: EUR 4.293.263,75;

¢ Udziat Emitenta w projekcie: EUR 429.812,50;

¢ Rekomendowana wartos¢ dofinansowania dla Emitenta: EUR 429.812,50;
¢ Okres realizacji: 24 miesigce.

Podpisanie przez Emitenta strategicznej umowy wspdipracy w dziedzinie bioelektroniki nowej generacji z
Uniwersytetem w Brescii

W dniu 22 marca 2022 roku Emitent zawart umowe o strategicznej wspotpracy z Wydziatem Inzynierii Informacji
(Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione) z Uniwersytetu w Brescii we Wtoszech. Celem wspdtpracy jest wspdlne
rozwijanie organicznych i biodegradowalnych czujnikéw biologicznych nowej generacji przy wykorzystaniu do tego celu
technologii drukowania elektroniki opracowanej przez Spétke. Zarzad przekazat odpowiednig informacje w raporcie
biezgcym ESPI numer 8/2022 z dnia 22 marca 2022 roku.

W ramach zawartej umowy Spétka zapewni wsparcie technologiczne i merytoryczne w pracy z opracowang przez siebie
technologig oraz urzadzeniem Delta Printing System. Natomiast wydziat bedzie na biezgco przekazywaé XTPL informacje
o wynikach prowadzonych prac i efektach w mikroprodukcji drukowanych biosensoréw zintegrowanych z
tréjwymiarowymi, dopasowujgcymi sie i elastycznymi podtozami. Informacje zwrotne bedg oparte o opinie uzyskane od
partneréw przemystowych. Ponadto, wyniki prac beda publikowane w ogdlnodostepnych artykutach naukowych i
prezentowane podczas najwazniejszych miedzynarodowych konferencji naukowych.
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Rozliczenie programu motywacyjnego

W dniu 31 marca 2022 r. Zarzad Spotki oraz Rada Nadzorcza, zgodnie z uchwatg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 24 kwietnia 2019 roku, przyznaty pracownikom i wspoétpracownikom Spétki prawo do nabycia 22.105 akcji oraz
objecia 50.000 warrantéw subskrypcyjnych, w tym 5.000 akcji dla Prezesa Zarzadu Dra Filipa Granka oraz 5.000 akcji dla
Cztonka Zarzadu Jacka Olszanskiego oraz 3.000 warrantéw subskrypcyjnych dla Prezesa Zarzadu Dra Filipa Granka oraz
3.000 warrantéw subskrypcyjnych dla Cztonka Zarzadu Jacka Olszanskiego.

Wycena przyznanych instrumentéw finansowych w 2022 roku wynosi 1.149 tys. zt i zostata ujeta w danych finansowych
w raporcie okresowym za | kwartat 2022 roku, opublikowanym przez Emitenta w dniu 18 maja 2022 roku.

3.10. Istotne zdarzenia po Dniu Bilansowym

Zawarcie umowy nabycia czesci obligacji zamiennych XTPL S.A. serii A w celu umorzenia

W dniu 6 lipca 2022 roku Emitent zawart z obligatariuszem umowe nabycia 2.993 obligacji Spétki serii A zamiennych na
akcje serii U w celu ich umorzenia, o czym Emitent poinformowat w dniu 6 lipca 2022 roku w raporcie biezgcym ESPI nr
20/2022, w nawigzaniu do raportu biezgcego ESPI nr 12/2022 z dnia 25 maja 2022 roku.

Z tytutu nabycia Obligacji Emitent miat zaptacic¢ obligatariuszowi cene w kwocie 230.122,83 zt, na ktdrg sktadata sie
wartos¢ nominalna nabywanych Obligacji w kwocie 221.482 zt oraz odsetki w kwocie 8.640,83 zt. Cena sprzedazy
Obligacji obejmowata wszelkie wierzytelnosci wynikajgce z nabytych Obligacji.

Po rozliczeniu transakcji nabycia Obligacji, Emitent dokonat umorzenia Obligacji i ztozyt wniosek o wyrejestrowanie ich
z rejestru papierdw wartoSciowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierow WartosSciowych S.A.

Po dokonaniu umorzenia Obligacji, tfaczna liczba wyemitowanych i niewykupionych obligacji zamiennych Spétki serii A
wynosi 45.655 obligacji.

Zrealizowanie przez Spotke drugiego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

Zarzad Emitenta, w nawigzaniu do raportu biezacego nr 3/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. dotyczacego zawarcia umowy
0 wspotpracy z firmg Nano Dimension Ltd. oraz raportu biezacego nr 10/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., w dniu 13 lipca
2022 roku w raporcie biezagcym ESPI nr 22/2022, poinformowat, ze w dniu 13 lipca 2022 r. zostat zakonczony i
zaakceptowany przez Klienta drugi etap prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej dziatari okreslonych w
Umowie. Umowa dotyczy opracowania specjalnej formulacji tuszu przewodzgcego prad elektryczny do przemystowych
zastosowan w produktach Klienta nakierowanych na produkcje ptytek PCB.

Zgodnie z Umowa, zakonczenie prac drugiego etapu fazy technologicznej i ich odbiér przez Klienta oznacza
uruchomienie drugiej transzy ptatnosci. Przychody z tego tytutu zostang rozpoznane w Ill kwartale 2022 i znaczgco
wptyng na wyniki finansowe w tym okresie. Tym samym Emitent przystgpit do realizacji kolejnego etapu prac w ramach
fazy technologicznej zdefiniowanej w Umowie, nakierowanej na opracowanie formulacji nanotuszu zgodnej z
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wymaganiami klienta. Umowa zawarta przez Emitenta oraz Nano Dimension przewiduje tacznie cztery gtédwne etapy w
fazie prac technologicznych.

Zawarcie porozumien i zmiana warunkow emisji obligacji zamiennych XTPL S.A. serii A

Zarzad Emitenta, w nawigzaniu do raportu biezgcego ESPI nr 12/2022 z dnia 25 maja 2022 roku, w dniu 20 lipca 2022
roku w raporcie biezgcym ESPI nr 23/2022, poinformowat o zawarciu z dwoma obligatariuszami posiadajgcymi wszystkie
wyemitowane i nieumorzone obligacje Spétki serii A zamienne na akcje serii U, w liczbie 45.655 i o tgcznej wartosci
nominalnej 3.378.470 zt, zarejestrowane w rejestrze papierdw wartosciowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papieréw Wartosciowych S.A. pod numerem ISIN PLO228300011 , porozumienia w sprawie zmiany warunkéw emisji
Obligacji .

Na podstawie art. 7 ust. 1 zdanie 2. ustawy o obligacjach z 15 stycznia 2015 roku oraz w oparciu o zawarte Porozumienia,
dokonano zmiany warunkdéw emisji Obligacji w nastepujacym zakresie:

b) dzien wykupu: zmieniono dzien wykupu Obligacji z 30 lipca 2022 roku na 30 stycznia 2024 roku;

c) oprocentowanie: dokonano zmiany wysokosci oprocentowania Obligacji, ktdre od dnia przydziatu Obligacji do
30 lipca 2022 roku wynosi 2% w skali roku, liczone od wartosci nominalnej Obligacji, a poczgwszy od 31 lipca
2022 roku do dnia wykupu albo dnia przedterminowego wykupu bedzie wynosi¢ 5% w skali roku, liczone od
wartosci nominalnej Obligacji. W pozostaty zakresie warunki emisji Obligacji pozostajg bez zmian.

Na zmiane warunkdw emisji Obligacji zgode wyrazito uprzednio walne zgromadzenie Spétki w Uchwale nr 03/06/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spétki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwaty nr 04/06/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje
serii U oraz warunkowego podwyzszenia kapitatu zaktadowego w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia akcjonariuszy
w catosci prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii U oraz w sprawie zmiany Statutu, o ktérej
Emitent poinformowat raportem biezgcym ESPI nr 16/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku.

Przyjecie zamdwienia na dostawe modutu drukujgcego do integracji przemystowej w prototypie przemystowego
urzadzenia do zastosowan w produkcji pétprzewodnikéw dla partnera z Tajwanu

W dniu 22 lipca 2022 r. Zarzad Emitenta w raporcie biezgcym ESPI nr 24/2022 poinformowat o potwierdzeniu przyjecia
zamoOwienia na dostawe modutu drukujgcego do integracji przemystowej. Zamawiajgcym partnerem jest globalny
producent specjalistycznego sprzetu do produkcji elementéw pétprzewodnikowych z siedzibg w Tajwanie. Akceptacja
ZamoOwienia oznacza dostarczenie technologii XTPL do zbudowania prototypu przemystowego urzadzenia do
zastosowan w produkcji pétprzewodnikow.

Decyzja Partnera o zakupie modutu drukujgcego i uruchomieniu budowy prototypowego urzadzenia przemystowego
zapadta po przeprowadzeniu ztozonego procesu w ramach trzech etapdéw ewaluacji rozwigzan technologicznych XTPL
przy wspotpracy z Partnerem w Tajwanie (producent sprzetu) oraz Klientem w Tajwanie - wiodacym producentem
potprzewodnikdw na Swiecie. Dotychczasowy, ztozony proces ewaluacji z Partnerem trwat ok. 18 miesiecy.

Modut drukujacy XTPL stanowic¢ bedzie istotny element prototypu urzadzenia przemystowego do zastosowan w
obszarze zaawansowanego mikromontazu (advanced packaging) w branzy potprzewodnikowej. Modut drukujgcy Spotki
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zostanie zintegrowany do prototypu urzgdzenia, ktére ma spetni¢ wymagania technologiczne stawiane Partnerowi przez
Klienta Koncowego.

Przychody ze sprzedazy z tytutu realizacji zamdwienia rozpoznane zostang do konca biezgcego roku.

Sprzedaz urzadzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

W dniu 1 sierpnia 2022 r. Spétka potwierdzita zamodwienie ztozone przez Instytut IRIS Adlershof z Uniwersytetu
Humboldta w Berlinie na dostawe urzgdzenia Delta Printing System. Zarzad przekazat te informacje w dniu 1 sierpnia
2022 r. w raporcie biezgcym ESPI nr 26/2022.

Delta Printing System bedzie wykorzystywana przez naukowcéw z Grupy Hybrid Devices do badan nad urzadzeniami
elektronicznymi i optoelektronicznymi (opartymi na hybrydowych systemach materiatowych oraz pétprzewodnikach
organicznych i hybrydowych), wykonanymi metodami addytywnymi.

Dzieki opracowaniu i potgczeniu nowatorskich materiatow elektroaktywnych z dostosowanymi strukturami i nowymi
metodami ich przetwarzania, wyniki prac naukowych mogga znalez¢ zastosowanie w dziedzinie technologii czujnikéw,
fotowoltaiki i optoelektroniki. Urzagdzenie ma by¢ dostarczone do korica 2022 roku. Uniwersytet Humboldta to jedna z
najwiekszych publicznych uczelni badawczych w Berlinie z ponad 200-letnig historia.

W jego ramach dziata IRIS Aldershof (Integrative Research Institute for the Sciences), ktdry tgczy elementy instytutu
badawczego, laboratorium rozwoju oraz instytutu zaawansowanych badan oraz zapewnia infrastrukture do
interdyscyplinarnych badan w obszarach takich jako fotonika czy materia czasoprzestrzeni.

Sprzedaz urzadzenia Delta Printing System do Chin

W dniu 3 sierpnia 2022 roku Spétka potwierdzita zamdwienie ztozone przez Yi Xin HKTechnology Co., Ltd z siedzibg w
Chinach na dostawe urzadzenia Delta Printing System. Informacja w tym przedmiocie zostata przekazana przez Emitenta
w dniu 3 sierpnia 2022 roku w raporcie biezgcym ESPI nr 27/2022.

Yi Xin jest podmiotem, ktéra Swiadczy na rzecz Spoétki ustugi dystrybucji rozwigzan technologicznych XTPL S.A. Emitent
zaakceptowat ztozone przez Dystrybutora zamdwienie, co jest rGwnoznaczne z zawarciem umowy sprzedazy. Spétka
dostarczy i uruchomi wskazane urzadzenie w drugiej potowie 2022 r.

Ostatecznym nabywca urzadzenia bedzie wiodacy chinski osrodek badawczo-rozwojowy z Pekinu , ktory ztozyt
zamowienie po demonstracji i wykonanych testach technologii XTPL. Delta Printing System bedzie wykorzystywany
przez Klienta Koncowego w pracach nad zaawansowang integracjg elementéw poétprzewodnikowych w nowej klasie
urzadzen More-than-Moore (MtM). MtM to nowy obszar mikro i nanotechnologii wykraczajacy poza granice
konwencjonalnych technologii i zastosowan poétprzewodnikowych.

Wykorzystanie opcji wykupu Delta Printing System przed zakoriczeniem umowy leasingowej przez IGM Uniwersytet
w Stuttgarcie
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W dniu 31 sierpnia 2022 r. Instytut IGM (Institut fur GroRflachige Mikroelektronik) Uniwersytetu w Stuttgarcie
zdecydowat o wykorzystaniu opcji wykupu Delta Printing System, ktére dotychczas uzytkowat w oparciu o umowe
leasingu z dnia 23 listopada 2020 r. (raport biezgcy ESPI 47/2020 z dnia 23 listopada 2020). IGM jest historycznie
pierwszym zewnetrznym uzytkownikiem DPS, a jego decyzja o wykupie urzadzenia przed terminem zakoriczenia umowy
leasingu potwierdza wysokg uzytecznos¢ w obszarze badan i rozwoju nad elektronika drukowana.

3.11. Aktywnosé¢ Emitenta w wydarzeniach o charakterze branzowym

Wydarzenia branzowe sg doskonatg mozliwoscia do zaprezentowania unikatowej technologii XTPL czotowym
przedstawicielom przemystu i nauki z catego swiata. XTPL przyktada duzg wage do budowania i zwiekszania Swiadomosci
na temat istnienia oraz mozliwosci wykorzystania technologii precyzyjnego druku XTPL wsréd ekspertéw branz:
mikroelektroniki, wyswietlaczy, pétprzewodnikédw oraz elektroniki drukowanej. W zwigzku z powyzszym, XTPL w
pierwszych sze$ciu miesigcach 2022 roku zorganizowata i aktywnie uczestniczyta w wielu wydarzeniach branzowych.

1. W dniu 22 lutego 2022 roku Spétka brata udziat w konferencji innoLAE 2022 (UK, Cambridge). Konferencja
innoLAE 2022 zawiera bogaty program, obejmujgcy wystgpienia plenarne swiatowej stawy prelegentéw, dwie
rownolegte sesje prezentacji ustnych, sesje plakatowg poswiecong najnowszym wynikom badan oraz wystawe
z udziatem czotowych firm i organizacji. Dr. Filip Granek, Prezes Zarzadu XTPL, przedstawit prezentacje
zatytutowang “Ultra-Precise Deposition: an additive manufacturing process for large-area electronics”.

2. Nastepnie w dniu 9 marca 2022 roku Spétka brata udziat w wydarzeniu TechBlick Lounge-Exhibition,
najwiekszym zdalnym zgromadzeniu spotecznosci elektroniki drukowanej, hybrydowej, InMold, 3D, R2R oraz
tekstylnej. Pan tukasz Kosior, Business Development Manager w XTPL, wygtosit prezentacje zatytutowang
“Ultraprecise printed viscous silver inks for semiconductor packaging applications”.

3. W dniu 22 marca 2022 roku XTPL uczestniczyta w LOPEC (Niemcy, Monachium) (Large-area, Organic and
Printed Electronics Convention) (Konwencja nt. elektroniki wielkopowierzchniowej, organicznej i drukowanej
bedacej jednym z najwazniejszych miedzynarodowych wydarzen w branzy elektroniki drukowanej. Podczas
konwencji Dr. Filip Granek, Prezes Zarzadu XTPL wystgpit z tematem , Ultra-Precise Deposition: A Versatile Tool
for Microfabrication”.

4. W dniu 27 kwietnia 2022 roku XTPL brata udziat w konferencji Smart Systems Integration (Francja, Grenoble).
Podczas konferencji Pan tukasz Kosior, Business Development Manager w XTPL zaprezentowat wystgpienie
dotyczace tematu “Novel Approach to Deposit Conductive and Insulating Features at Micrometer Scale for
Manufacturing of Smart Systems”.

5. W dniu 8 maja 2022 roku Spétka wzieta udziat w Display Week (USA, San Jose). Display Week jest jednym z
najwazniejszych wydarzen w branzy nowoczesnych wyswietlaczy na $wiecie. XTPL przedstawita swoje
rozwigzania technologiczne podczas SID Display Week Symposium.

6. Podczas konferencji ImpactCEE bedgcej jednym z najwiekszych ekonomicznych i technologicznych wydarzen w
Centralnej i Wschodniej Europie, dr Filip Granek, CEO XTPL uczestniczyt w panelu dyskusyjnym dotyczagcym
wptywu polskich innowatoréw na European Innovation Area (EIA).
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7. Emitent brat takze udziat w IEEE 72nd Electronic Components and Technology Conference (USA, San Diego),
ktora to konferencja trwata od dnia 31 maja 2022 roku. Byto to miedzynarodowe wydarzenie skupiajace
ekspertéw w dziedzinie min. technologii, komponentdéw i systeméw mikroelektronicznych w celu wymiany

doswiadczen i nawigzania relacji.

8. Emitent w dniach 30 maja — 3 czerwca 2022 roku brat udziat w 22 Miedzynarodowe]j Konferencji & Wystawie
Euspen w Genewie, Szwajcarii (,22nd International Conference & Exhibition”), stanowigcej wiodace forum dla
przemystowcéw i naukowcdw, pozwalajgce dokonaé przegladu najlepszych Swiatowych innowacji
przemystowych, postepowych badan i rozwoju technologii.

9. W dniu 3 czerwca 2022 roku Emitent byt reprezentowany podczas konferencji ,The Electronic Components
and Technology Conference” (ECTC) w San Diego, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Podczas konferencji
zostata przedstawiona prezentacja skupiajaca sie na wyjatkowych mozliwosciach technologii XTPL przy
drukowaniu potaczen 3D chipdw.

10. XTPL prezentowat swojg dziatalnos¢ podczas najwiekszej konferencji i wystawie R&D w Polsce — Innovatorium
tukasiewicza w Poznaniu, w dniu 9 czerwca 2022 roku. Dr Filip Granek, CEO XTPL brat udziat w dwéch panelach
dyskusyjnych podczas tej konferenciji.

11. Dr Filip Granek, CEO XTPL, w dniu 23 czerwca 2022 roku, reprezentowat Spétke podczas Chehmnitzer Seminare
(Niemcy, Chemnitz) w Fraunhofer ENAS.

12. 24 czerwca 2022 roku Spotka uczestniczyta w wirtualnym festiwalu , Innovations Festival on printed, hybrid,
3D, immold, textile”, organizowanym przez TechBlick, podczas ktérego prezentowata swojg technologie.

13. W dniach 2-9 lipca 2022 roku Spoétka brata udziat w konferencji NANOTEXNOLOGY 2022 (Grecja, Thessaloniki),
ktora jest najwiekszg konferencjg poswiecong technologii, networkingowi w Europie, ktéra bada mozliwosci w
powstajacych dziedzinach nanotechnologii, elektroniki organicznej i drukowanej oraz nanomedycyny.

14. Emitent brat takze udziat w IEEE FLEPS 2022 (Austria, Wieden), ktdre odbyto sie w dniach od 10 lipca 2022 roku
i stanowito forum dla naukowcdw, inzynieréw i praktykéw z catego swiata, ktdrzy prezentujg najnowsze wyniki
badan, pomysty i zastosowania w dziedzinie elastycznych, drukowanych czujnikéw i systeméw.

Jednoczesnie Spotka w sposdb ciggty analizuje planowane na kolejne kwartaty wydarzenia branzowe i konferencje
naukowe, w ktdrych mogtaby zaprezentowac swoja technologie i produkty.

3.12. Aktywnos¢ Emitenta w komunikacji z inwestorami rynku kapitatlowego

Spotka przyktada duzg wage do komunikacji z interesariuszami rynku kapitatowego. W celu realizacji standardéow w
zakresie tadu korporacyjnego i komunikacji, zapewnienia statego i réwnego dostepu do informacji o Spodtce dla
wszystkich interesariuszy, oraz wychodzac naprzeciw ich potrzebom podejmuje liczne dziatania w zakresie relacji
inwestorskich. Ponizej opisano kluczowe wydarzenia i dziatania z | pétrocza 2022 roku skierowane do rynku
kapitatowego.
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W dniu 27 kwietnia 2022 roku, odbyty sie dwie wideokonferencje wynikowe z udziatem Zarzadu XTPL. Oba spotkania:
pierwsze w jezyku polskim, drugie w jezyku angielskim. Podczas obu wideokonferencji Zarzad Spotki zaprezentowat
wyniki finansowe za 2021 rok oraz najwazniejsze wydarzenia i osiggniecia w roku 2021.

W zwigzku z publikacjg w dniu 18 maja 2022 roku raportu kwartalnego za | kwartat 2022 roku, Emitent w dniu 20 maja
2022 roku zorganizowat prezentacje wynikéw. Podczas tego wydarzenia cztonkowie Zarzadu Spétki przedstawili wyniki
Spotki za | kwartat 2022 roku, opowiedzieli o dwéch liniach biznesowych oraz dynamicznym rozwoju sprzedazy.

Jednoczesdnie, Spoétka w | pdétroczu 2022 roku wzieta udziat w kilku waznych krajowych i miedzynarodowych
konferencjach z udziatem inwestordw oraz analitykdw. Emitent podsumowat te wydarzenia w ponizszej tabeli:

Wydarzenie Termin Opis

Virtual Institutional . . I
Konferencja organizowana przez Raiffeisen Bank
Investors . L. - .
. 20-22.04.2022 International, podczas ktorej przedstawiciele XTPL odbyli
Conference Ziirs

serie spotkan z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi.

2022
Jubileuszowa 10. edycja cieszgcego sie duzg popularnoscia
spotkania polskich inwestoréw z innowacyjnymi spétkami
Konferencja GPW notowanymi na Gietdzie Papieréw Wartosciowych w

. 28.04.2022 . : )
Innovation Day Warszawie S.A. Zarzad XTPL podczas wydarzenia przedstawit
najwazniejsze informacje na temat Spotki szerokiemu gronu

inwestorow.

Equity Forum
German Spring
Conference,
Frankfurt nad

23-24.05.2022

Jedna z najwiekszych konferencji poswieconych rynkowi
kapitatowemu w Niemczech, oferujgca mozliwos¢
zaangazowania sie w dialog na temat wydarzen rynkowych,
innowacji i przysztych trendéw. Podczas konferencji Zarzad

Menem XTPL odbyt liczne spotkania z inwestorami, analitykami oraz
dziennikarzami.
Konferencja skierowana do inwestordéw instytucjonalnych
Erste's CEE e . . . L .
. umozliwiajaca dialog z innowacyjnymi spotkami rynku
Innovation & 25.05.2022 . S ;
Technol kapitatowego. Zarzad Spotki podczas wydarzenia odbyt
echnolo
gy spotkania, na ktérych omowit wyniki finansowe i operacyjne
Conference

oraz przedstawit perspektywy rozwoju.
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Konferencje inwestorskie, ktore miaty miejsce po Dacie Bilansowe;j:

Wydarzenie Termin Opis
GPW Deep Tech 24.08.2022 Wydarzenie skierowane do inwestoréw instytucjonalnych
Investor Day oraz indywidualnych majace na celu prezentacje spotek z

branzy Deep Tech i edukacje zainteresowanych w zakresie

branzy. .
Trigon Tech 15.09.2022 Konferencja dla inwestoréw poswiecona spétkom
Conference technologicznym.

Spotka analizuje kolejne wydarzenia inwestorskie, w ktérych bedzie mogta aktywnie przedstawiaé swoje osiggniecia w
zakresie technologii, komercjalizacji, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.

Ponadto, Spdtka dba o regularng komunikacje z rynkiem kapitalowym m.in. poprzez stale aktualizowang strone
internetowg z wyodrebnionym serwisem relacji inwestorskich na ktérej zamieszczane sg aktualne materiaty
informacyjne (komunikaty prasowe, prezentacje, newsletter, odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania od
inwestordw) publikacje krotkich informacji z dziatann XTPL w kanatach medidéw spotecznosciowych (facebook, linkedin,
twitter), publikacje wybranych materiatéw wideo w serwisie youtube. Dodatkowo, Emitent stara sie w mozliwie
najkrotszym czasie rzetelnie odpowiadac na pytania przestane przez inwestorow indywidualnych. W celu utatwienia
kontaktu ze Spdétkg, w serwisie relacji inwestorskich w zaktadce “Kontakt” wskazane zostaty dane kontaktowe dla
inwestoréw indywidualnych, inwestoréw instytucjonalnych i analitykéw oraz dla dziennikarzy.

4. Finanse

4.1. Zasady sporzadzenia potrocznego skroconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe XTPLS.A. obejmuje okres 6 miesiecy, zakonczony w dniu 30 czerwca 2022 roku
zawiera dane poréwnawcze za okres 6 miesiecy, zakoiczony w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz na dzier 31 grudnia
2021 roku i zostato sporzgdzone zgodnie z zasadg kosztu historycznego.

Sprawozdania finansowe zostaty sporzgdzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci gospodarczej przez Spétke w
okresie co najmniej roku od Dnia Bilansowego.
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Na dzien zatwierdzenia sprawozdan finansowych Zarzad nie stwierdza istnienia okolicznosci wskazujgcych na zagrozenie
kontynuowania dziatalnosci w opisanym okresie.

Sprawozdania finansowe nie obejmujg wszystkich informacji oraz ujawnien wymaganych w rocznym sprawozdaniu
finansowym i nalezy je czytac tacznie ze sprawozdaniem finansowym XTPL S.A. za rok zakoriczony dnia 31 grudnia 2021
roku.

Sprawozdania finansowe sporzgdzono zgodnie z Miedzynarodowym Standardem Rachunkowosci ("MSR") 34 -
Srédroczna Sprawozdawczo$é Finansowa oraz zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie informacji biezacych i
okresowych).

4.2. Zasady sporzadzenia potrocznego skréconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitatowej XTPL S.A. obejmuje okres 6 miesiecy, zakonczony w dniu
30 czerwca 2022 roku oraz zawiera dane poréwnawcze za okres 6 miesiecy, zakoficzony w dniu 30 czerwca 2021 roku
oraz na dzien 31 grudnia 2021 roku i zostato sporzadzone zgodnie z zasadg kosztu historycznego.

Sprawozdania finansowe zostaty sporzadzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci gospodarczej przez Grupe
Kapitatowa w okresie co najmniej roku od Dnia Bilansowego.

Grupa weszta w etap komercjalizacji swoich rozwigzan technologicznych. Sprzedaz produktéw i ustug rosnie
dynamicznie za kwartatu na kwartat. Wartos¢ podpisanych i realizowanych kontraktéw, zbudowana baza relacji i
zamowien na produkty oraz zaawansowanie czesci projektow przemystowych pozwalajg pokryé potrzeby operacyjne
Grupy. Dodatkowo czes$¢ kosztéw operacyjnych oraz wydatki inwestycyjne sg w duzej mierze wspierane srodkami z
projektéw dotacyjnych. Obecnie Grupa realizuje dwa projekty wspétfinansowane przez NCBR na poziomie 19 370 tys.
zt oraz jeden projekt finansowany z programu Horizon Europe wspotfinansowany przez KE na poziomie 430 tys. euro.
W celu zmniejszenia presji na przeptywy pieniezne z dziatalnosci finansowej Zarzad Jednostki Dominujacej podpisat
porozumienie z obligatariuszami, zmieniajgce dzien wykupu obligacji serii A zamiennych na akcje serii U, o tacznej
wartosci nominalnej 3 378 tys. zt, z 30 lipca 2022 roku na 30 stycznia 2024 roku. Biorac pod uwage powyzsze, Zarzad
Jednostki Dominujgcej nie stwierdza zagrozenia kontynuacji dziatalnosci w okresie najblizszych 12 miesiecy.

Na dzien zatwierdzenia sprawozdan finansowych Zarzad Jednostki Dominujacej nie stwierdza istnienia okolicznosci
wskazujgcych na zagrozenie kontynuowania dziatalnos$ci w opisanym okresie.

Sprawozdania finansowe nie obejmujg wszystkich informacji oraz ujawnien wymaganych w rocznym sprawozdaniu
finansowym i nalezy je czytac tagcznie ze sprawozdaniem finansowym XTPL S.A. za rok zakoriczony dnia 31 grudnia
2021 roku.

Sprawozdania finansowe sporzgdzono zgodnie z Miedzynarodowym Standardem Rachunkowosci ("MSR") 34 -
Srédroczna Sprawozdawczo$é Finansowa oraz zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie informacji biezacych i
okresowych).
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4.3. Waluta sprawozdania

Walutg funkcjonalng i walutg sprawozdawczg sprawozdania finansowego jest ztoty polski (PLN), a dane zawarte w
sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostaty w tysigcach ztotych polskich.

4.4. Opis istotnych zasad rachunkowosci

Przy sporzadzeniu kwartalnego skréconego sprawozdania finansowego zastosowano te same zasady rachunkowosci, co
2021 opublikowanym w
26 kwietnia 2022 roku. Zostaty one opisane w punktach: 3.6, 3.7 oraz 3.14 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

w  ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za rok dniu

za 2021 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.

4.5. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, majace istotny wptyw na skrécone sprawozdanie finansowe

W Okresie Sprawozdawczym Spétka i Grupa rozpoznata w skréconym sprawozdaniu finansowym koszt programu
motywacyjnego dla pracownikéw i wspotpracownikdw opartego na akcjach Spétki w czesci przypadajgcej na okres do
31.03.2022 r. Jako data rozpoznania kosztéw przyjety zostat moment ztozenia osobom objetym programem ofert
nabycia akcji. Koszt programu (wartos¢ godziwa wydanych akcji) zostat oszacowany na poziomie 1.149 tys. zt i w catosci
obciagzyt wynik biezgcego okresu.

Ujecie kosztéw programu w kwocie 1.149 tys. zt pozostaje bez wptywu na sytuacje majgtkowa i finansowa Spotki i Grupy,
oraz jej zdolno$¢ do obstugi zobowigzan. Koszty programu sg kosztem niepienieznym, stanowigcym odzwierciedlenie
wartosci wydanych akcji (po pomniejszeniu o ich cene nabycia uiszczong przez uczestnikéw programu). Operacja ta nie
spowodowata zadnych zmian w wycenie aktywdw, poziomie kapitatu wtasnego, czy tez zdolnosci spétki do generowania
przychodéw w przysztosci. Wydane akcje nie spowodowaty rowniez dodatkowego rozwodnienia dotychczasowych
akcjonariuszy, ze wzgledu na to, ze zostaly wyemitowane w | potowie 2017 r. (z przeznaczeniem na program
motywacyjny).

Ponizsza tabela prezentuje wynik Grupy bez uwzglednienia efektu wyceny programu motywacyjnego i z uwzglednieniem
tejze wyceny.

BEZ UWZGLEDNIENIA Z UWZGLEDNIENIEM
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAtKOWITYCH PROGRAMU PROGRAMU
DOCHODOW MOTYWACYJNEGO MOTYWACYJNEGO
PLN'000 PLN'000
Dziatalnos¢ kontynuowana
Przychody ze sprzedazy 4786 4786
Przychody ze sprzedazy produktow i ustug 2970 2970614
Przychody z tytutu dotacji 1816 1816
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Koszty whasny sprzedazy 3030 3375
Koszty badan i rozwoju 2799 3144
Koszt wtasny sprzedanych produktéw 231 231
Zysk (strata) brutto ze sprzedazy 1756 1411
Koszty ogdlnego zarzadu 3283 4087

Pozostate przychody operacyjne - -

Pozostate koszty operacyjne 1 1
Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej -1528 -2677
Przychody finansowe 30 30
Koszty finansowe 57 57
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 555 -2704
Podatek dochodowy 20 20
Zysk (strata) netto z dziatalnosci kontynuowane;j -1575 -2724

4.6. Realizacja prognoz finansowych

Nie dotyczy. Emitent nie podjat decyzji o publikacji prognoz finansowych.

4.7. Czynniki mogace mie¢ wptyw na wyniki Emitenta w kolejnych kwartatach

Czynniki moggce mie¢ wptyw na dziatalnos¢ i wyniki Spotki i Grupy w kolejnych kwartatach:

e Osiagniecie kolejnych kamieni milowych w realizacji umowy z Nano Dimension Ltd., zakonczenie etapu prac
rozwojowych w ramach fazy technologicznej umowy i przejscie do etapu fazy komercyjne;j;

e Zakonczenie etapu opracowania i testowania prototypu urzgdzenia do zastosowania w obszarze produkcji
elementéw potprzewodnikowych przez partnera Spotki na Tajwanie, ktéremu Spotka dostarczyta modut
drukujgcy jako istotny podzespdt urzadzenia i przejscie do etapu produkcji i komercjalizacji rozwigzania;

® Przejscie do etapu dostarczenia i testowania prototypu w kolejnych projektach wdrozen przemystowych;

® Rozwdj sprzedazy urzadzen Delta Printing System, w tym pozyskanie klientow przemystowych;

® Rozwodj sprzedazy tuszow przewodzgcych, zwiekszenie wolumenu, pozyskanie nowych klientéw, rozszerzenie
oferty produktowej;

e Podpisanie komercyjnych uméw i postepy prac w zakresie ptatnej ewaluacji, licencjonowania lub uméw typu
joint-development w zakresie rozwijanej przez emitenta technologii;

e Zdolno$¢ do odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia wtasnosci intelektualnej i przemystowej w tym liczba i
zakres ztozonych wnioskéw patentowych;
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e Koniunktura w branzy elektronicznej;

® Pozyskanie dodatkowego finansowania w postaci grantow i dotacji wspierajgcych dziatalnos¢ badawczo
rozwojowgq emitenta;

e Ekonomiczne skutki wojny w Ukrainie;

e Sytuacja na rynkach finansowych i rozwdj pandemii koronawirusa.

5. Pozostate informacje

5.1. Umowy, w_wyniku ktérych mogg w_przysztosci nastgpi¢ zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez
akcjonariuszy

W kwietniu 2019 roku akcjonariusze XTPL S.A. uchwalili program motywacyjny dla kluczowych pracownikéw
i wspotpracownikéw Grupy. W wyniku realizacji programu moze potencjalnie dojs¢ do zmiany w proporcjach akcji
posiadanych przez akcjonariuszy. Na podstawie uchwaty w sprawie programu, zostato dokonane warunkowe
podwyzszenie kapitatu zaktadowego Spétki z wytaczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o kwote nie
wyzszg niz 18.262,20 zt poprzez emisje nie wiecej niz 182.622 akcji zwyktych na okaziciela serii R o wartosci nominalne;j
0,10 PLN kazda. Akcje Serii R beda mogty by¢ obejmowane przez posiadaczy imiennych warrantéw subskrypcyjnych serii
A emitowanych w liczbie nie wyzszej niz 182.622 po cenie 165,84 PLN, na podstawie uchwaty w sprawie emisji
warrantow subskrypcyjnych serii A z wytaczeniem prawa poboru. Program motywacyjny obejmuje lata 2019-2021.
Uczestnicy programu bedg mieli prawo wykonania warrantéw nie pdzniej niz do dnia 23 kwietnia 2029 roku - po czym
warranty wygasaja. taczna liczba przyznanych warrantéw, ze wszystkich lat programu motywacyjnego, na Date Raportu
wynosi 100.430 sztuk.

5.2. Opis zmian organizacji grupy kapitatowej Emitenta

Nie dotyczy. W Okresie Sprawozdawczym nie wystgpity zmiany w organizacji Grupy Kapitatowej.

5.3. Oddziaty

Nie dotyczy. Jednostka Dominujgca ani Spétki Zalezne nie posiadajg oddziatow.

5.4. Realizacja prognoz finansowych

Nie dotyczy. Emitent nie podjat decyzji o publikacji prognoz finansowych.

5.5. Postepowania przed sadami i organami

Nie toczg sie istotne postepowania przed sadem, organem wtasciwym dla postepowania arbitrazowego lub organem
administracji publicznej, dotyczgce zobowigzan oraz wierzytelnosci Emitenta oraz Spétek Zaleznych.

5.6. Transakcje z podmiotami powigzanymi na warunkach nierynkowych

Nie dotyczy. W ramach Grupy Kapitatowej nie zawarto Zzadnej transakcji z podmiotem powigzanym

na warunkach innych niz rynkowe.
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5.7. Udzielone poreczenia i gwarancje

Nie dotyczy. Emitent lub Jednostki Zalezne nie udzielity w Okresie Sprawozdawczym poreczen lub gwarancji.

5.8. Objasnienia dotyczgce sezonowosci lub cyklicznosci

Nie dotyczy. Dziatalno$¢ Grupy nie charakteryzuje sie wystepowaniem sezonowosci lub cyklicznosci.

5.9. Nabycie akcji wtasnych

Nie dotyczy. Nie wystgpito w Okresie Sprawozdawczym nabycie akcji wtasnych przez Jednostke Dominujaca.

5.10. Instrumenty finansowe

Nie dotyczy. Jednostka Dominujaca ani jej Spétki Zalezne nie stosujg instrumentéw finansowych w zakresie ryzyka
zmiany cen, kredytowego, istotnych zaktécen przeptywdéw srodkdw pienieznych oraz utraty ptynnosci finansowej ani
instrumentow finansowych

5.11. Wptyw pandemii SARS-CoV-2 na dziatalnos$¢ Spotki i Grupy Kapitatowej

W efekcie pandemii COVID-19 i w zwigzku z ograniczeniami administracyjnymi, Spétka opracowata szereg procedur,
ktore uruchamiane sg w zaleznosci od poziomu zagrozenia. Spétka jest dobrze przygotowana do pracy zdalnej. Zespét
XTPL ma zapewnione laptopy oraz telefony stuzbowe z dostepem do internetu, a dzieki pracy z aplikacjami GSuite
pracownicy bezproblemowo mogg kontynuowac wykonywanie pracy w trybie home office. Aby praca byta efektywnie
wykonywana, stosowane sg narzedzia do pracy zespotowej. Prace technologiczne sg kontynuowane w siedzibie Spotki
z zachowaniem wszystkich wymogdw sanitarnych ogtoszonych przez instytucje panstwowe. Zespdt jest zaszczepiony w
ponad 95%.

Procedury nie hamujg rozwoju biznesu. XTPL prowadzi aktywne dziatania prosprzedazowe, réwniez poprzez sie¢
dystrybutoréw. Wszystkie dostawy i instalacje urzadzen u klienta realizowane sg zgodnie z wymogami obowigzujgcymi

w kraju docelowym.

5.12. Wptyw wojny w Ukrainie na dziatalnos¢ Spotki i Grupy Kapitatowej

Wojna w Ukrainie nie zmienita modelu dziatania XTPL. Spdtka nie odczuwa wptywu konfliktu na rynek elektroniki
drukowanej.

Procesy produkcyjne Spotki nie charakteryzujg sie wysoka energochtonnoscia, wiec wzrost cen nosnikow energii wptynie
w bardzo ograniczonym stopniu na poziom kosztéw produkgji.

Spotka nie wykorzystuje w procesach produkcyjnych materiatéw ropopochodnych.

Ponadto Spétka:
® niejest zalezna od zadnych dostaw surowcéw/komponentdw z regiondw Rosji, Biatorusi, Ukrainy;
® nie prowadzi dziatan sprzedazowych na ww. rynkach. Spétka nie planuje rowniez sprzedazy do ww.
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e krajéw w swojej strategii biznesowej;
® nie posiada w kadrze wspétpracownikow z ww. krajéw ani wspotpracownikow, ktdrzy pracowaliby zdalnie z
ww. krajéw;
e jest eksporterem gtéwnie w EUR, wiec nie jest negatywnie narazona ostabieniem ztotéwki;
® nie ma informacji od partneréw biznesowych z krajow innych niz ww. o ich planach wprowadzenia zmian w
dziatalnosci biznesowej, ktdre mogtyby mie¢ negatywne skutki dla XTPL.
e Spodtka dostrzega ryzyko wptywu wojny na dziatalnos¢ operacyjng pod katem wptywu na gospodarke globalna:
— utrudniona dostepnos¢ surowcdw i zwigzana z tym dostepnos¢ materiatdw i podzespotow;
— utrudnienia w logistyce dostaw ze wzgledu na ograniczenia w transporcie lotniczym.

Zarzadzanie ryzykiem dostepnosci surowcéw i komponentdw zostato opisane w sekcji Podstawowe zagrozenia i ryzyka,
pkt Zrédta zaopatrzenia.

W zakresie aktywnych dziatan pomocowych na rzecz ukraidskich uchodzcéw wojennych Spétka oraz jej pracownicy
podjeli szereg aktywnosci:

e dodatkowy dzier wolny w miesigcu na wolontariat dla wszystkich pracownikéow;

® publikacja ogtoszen o prace na portalu przeznaczonym dla uchodzcéw ukrainskich;

zbidrka zabawek oraz najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, ktdre przyjechaty do
Polski;

oferowanie domoéw ukrainskim uchodzcom;

szycie ubran dla dzieci z Ukrainy;

pomoc w sortowaniu darowizn w lokalnych centrach pomocy;

przekazanie sprzetu komputerowego do centrum zarzadzania kryzysowego, ktdre udziela pomocy uchodzcom;
pomoc w transporcie obywateli Ukrainy z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowania;

wsparcie materialne dla zotnierzy ukrainskich;

wsparcie finansowe dla zweryfikowanych zbiérek.

5.13. Czynniki ryzyka i zagrozenia zwigzane z otoczeniem, w ramach ktérego Spoétka i Grupa prowadza dziatalnos$é

Ryzyko zwigzane z otoczeniem makroekonomicznym

Dziatalnos¢ Spotki i Grupy uzalezniona jest od sytuacji makroekonomicznej panujgcej na rynkach, Swiatowych

, przede wszystkim na kluczowych, umiejscowionych w Europie Zachodniej, Azji i Stanach Zjednoczonych. Na wszystkich
tych rynkach Spoétka jest juz obecna. Technologia XTPL znajduje swoje gtéwne zastosowanie w obszarze elektroniki
drukowanej, ktéra charakteryzuje sie wysoka konkurencyjnoscia. Stad tez gtdwnym bodzcem do wspédtpracy z XTPL dla
obecnych i potencjalnych klientow Spétki jest osiggniecie dzieki tej wspotpracy istotnej przewagi konkurencyjnej
poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii w swoich produktach. Cze$¢ niekorzystnych z punktu widzenia
makroekonomii danego kraju/obszaru zjawisk (np. drozejgce surowce) moze stanowi¢ dodatkowy pozytywny impuls do
wykorzystania technologii XTPL. Jednakze tempo wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji i inwestycji (zwtaszcza
w przemysle elektronicznym), polityki fiskalnej i pienieznej, poziomu inflacji, a w szczegdlnosci poziomu wydatkéw na
elektronike uzytkowg w poszczegdlnych krajach bedy oddziatywaéna osiggane przez Spétke i Grupe wyniki finansowe,
a tym samym mogg takze wywiera¢ wptyw na realizacje zatozonej przez Spotke strategii rozwoju.
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Ryzyko walutowe

Ze wzgledu na fakt, iz odbiorcami Spoétki i Grupy sg podmioty miedzynarodowe, wiekszos¢ przychodéw Spotki
zwigzanych z komercjalizacjg technologii jest rozliczana w walutach obcych (gtéwnie euro i dolar amerykanski).
Rownoczesnie, z uwagi na lokalizacje Spotki w Polsce, wiekszos¢ kosztow biezgcej dziatalnosci rozliczana jest w walucie
krajowej. W zwigzku z tym Spdtka moze byé¢ narazona na istotne ryzyko kursowe. Zmiennos¢ kurséw walutowych moze
wptywac przede wszystkim na zmiany wartosci przychoddéw oraz naleznosci Spotki w przeliczeniu na PLN. Mimo
znaczacego ostabienia sie polskiej waluty, zwigzanego z wybuchem wojny w Ukrainie, Spoétka i Grupa nie postrzega
ryzyka kursowego jako istotnego zagrozenia dla poziomu zaktadanej rentownosci dziatalnosci operacyjnej. Ostabienie
sie ztotdwki wzmacnia pozycje gotéwkowa Spotki jako eksportera. Istotna czes¢ zakupdw materiatow i podzespotéw do
produkcji drukarek realizowana jest w walucie euro, dzieki czemu przychody ze sprzedazy w walucie stanowig naturalne
zabezpieczenie przed wahaniami kursu. W przypadkach tego wymagajacych, Spotka i Grupa bedzie wykorzystywata
dostepne na rynku bankowym instrumenty zarzgdzania ryzykiem walutowym.

Ryzyko zwigzane z rozwojem nowych technologii

Rynek, na ktérym Spétka i Grupa prowadza dziatalno$é cechuje sie szybkim rozwojem wykorzystywanych technologii,
stad tez rozwdj dziatalnosci Spoétki i Grupy wigze sie z koniecznoscig statego monitorowania i analizowania nowych
trendéw rynkowych oraz identyfikowania nowych potencjalnych konkurentéw i wdrazanych przez nich rozwigzan
technologicznych. Istnieje ryzyko, iz w przypadku zmiany aktualnych trendéw rynkowych, Spoétka i Grupa bedzie
zmuszona do poszukiwania nowych zastosowan technologii poza obszarem dotychczas uwazanym za core business lub
do poniesienia naktadéw na dotychczasowe rozwigzania celem zwiekszenia ich konkurencyjnosci. Spétka i Grupa nie
mogg rowniez wykluczyé, iz w przysztosci zostanie opracowana nowa technologia, w obliczu ktérej rozwigzania
proponowane przez Spoétke i Grupe przestang byc atrakcyjne dla potencjalnych odbiorcow. Realizacja opisywanego
ryzyka bedzie zwigzana z koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéw, co negatywnie odbije sie na rentownosci
dziatalnosci Spoétki i Grupy. Ponadto, konieczno$¢ dokonania dodatkowych prac moze opézni¢ moment komercjalizacji
produktu Spétki i Grupy.

Ryzyko zwigzane z otoczeniem konkurencyjnym

Spoétka i Grupa dziatajg na bardzo atrakcyjnym rynku nowoczesnych technologii charakteryzujacym sie stale rosngcym
popytem. Na rynku tym dziatalno$¢ prowadzi szereg podmiotdw dysponujacych znacznie wiekszym doswiadczeniem
oraz zasobami kapitatowymi niz Spoétka. Ze wzgledu na duzg dynamike rynku, istnieje takze ryzyko pojawienia sie
nowego podmiotu, ktdrego oferta bedzie bardziej innowacyjna od oferty Spétki i Grupy. Uzyskanie przewagi
konkurencyjnej jest mozliwe poprzez wdrozenie innowacyjnych, unikalnych rozwigzan atrakcyjnych uzytkowo i
ekonomiczne dla potencjalnych odbiorcow.

Obecnie, Spoétce nie sg znane rozwigzania, ktére pod wzgledem technicznym oferowatyby lepsze parametry
ultraprecyzyjnego druku nanomateriatéw. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze pojawi sie nowy podmiot lub nowe
rozwigzanie, ktére przewyzsza¢ bedzie rozwijang technologie w niektérych albo we wszystkich, kluczowych
parametrach. Istnieje réwniez ryzyko, ze Spotka i Grupa Kapitatowa nie bedzie w stanie wystarczajagco szybko ani
skutecznie zareagowaé na zmieniajgce sie otoczenie rynkowe, i w konsekwencji oferowane przez Spotke i Grupe
rozwigzania zostang uznane za mniej konkurencyjne. Ziszczenie sie tego ryzyka moze mie¢ negatywny wptyw na
sprzedaz produktow i ustug Spétki i Grupy Kapitatowej oraz w konsekwencji na osiggane przez nig wyniki finansowe.
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Zrédia zaopatrzenia

Spotka komercjalizuje i rozwija autorskg technologie nanodruku. Poziom zaawansowania tej technologii sprawia, ze
korzysta ona z szerokiego zakresu produktéw i ustug dostepnych na rynku. Najwazniejsze pozycje wsrdd nich zajmujg
ustugi pomiarowe, badawcze, opracowania formulacji nanotuszéw przewodzacych, ochrony patentowej, a takze
wynajmu specjalistycznego sprzetu i laboratoriow. Duza réznorodno$é i zmiennosé, ktorymi charakteryzuja sie
realizowane prace badawczo-rozwojowe znajduje swoje odzwierciedlenie w ilosci Zzrodet zaopatrzenia, z ktérych

korzysta Spétka.

W rezultacie, w | pétroczu 2022 Spétka osiggneta prég 61% zakupdw u jednego dostawcy swiadczacego ustugi badawcze
oraz wynajmujgcego laboratoria oraz pomieszczenia biurowe (100%). Jednoczesnie Spotka systematycznie zwieksza
park wtasnych urzadzen laboratoryjnych i ogranicza zakres zlecanych zewnetrznych ustug pomiarowych i badawczych.

W procesie produkcji Spotka zaopatruje sie w materiaty i odczynniki chemiczne, stanowigce podstawe do wytwarzania
wysokoprzewodzgcych tuszow bedacych w ofercie XTPL S.A. oraz korzysta z dostawcow podzespotow i materiatéw w
procesie produkcji urzadzen drukujacych Delta Printing System.

Wsrod dostawcow chemii najwyzszy udziat jednego dostawcy wynosi 63%, ale na rynku dostepnych jest duzo
materiatéw wysokiej jakosci i brak jest zagrozenia uzaleznienia sie od jednego zrddta dostaw. Spétka ma nawigzane
relacje z alternatywnymi dostawcami, cho¢ ze wzgledow logistycznych stara sie utrzymywac jednorodne dostawy. Co
istotne zdecydowana wiekszo$¢ materiatéw chemicznych kupowana jest na rynku krajowym, wiec ewentualne
problemy w logistyce Swiatowych dostaw sg ograniczone.

W3rdéd dostawcow materiatdw i podzespotéw do produkeji drukarek warto$é dostaw jednego z dostawcdw osiggneta
25% ogodlnej sumy zakupdw w tej kategorii. Pozostali dostawcy nie przekraczajg poziomu 15%. Spétka stale nawigzuje
relacje z nowymi podmiotami i buduje baze alternatywnych dostawcéw.

Ryzyko zwigzane z procesem komercjalizacji technologii

Przyjety przez Spotke i Grupe model biznesowy zaktada stopniowe komercjalizowanie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzgcych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej. Obecnie komercjalizowane sg
urzadzenia drukujgce oraz nanotusze. W zakresie wdrozen przemystowych, na liniach produkcyjnych klientow, model
biznesowy zaktada, ze Spdtka i Grupa komercjalizowaé bedzie swoje rozwigzania technologiczne poprzez
licencjonowanie lub zarzgdzac bedzie catym tancuchem wartosci tj. produkcjg, marketingiem produktéw, dystrybucja
oraz $wiadczeniem ustug specjalistycznych dopasowanych do klienta. Wybdr modelu komercjalizacji zaleze¢ bedzie od
efektow negocjacji z partnerem, specyfiki danego pola aplikacyjnego oraz oceny Emitenta odnosnie do efektywnosci
kazdego z mozliwych sposobéw komercjalizacji w danym polu.

Obecnie Spoétka jest zaangazowana w 9 projektéw wdrozen przemystowych, co potwierdza istnienie zapotrzebowania
na rozwigzania, ktére oferuje technologia XTPL. W ramach tych projektéw Spdtka podpisata i realizuje umowe
opracowania nanotuszu przewodzgcego nowej generacji do przemystowych zastosowan w produktach Nano Dimension
Ltd. nakierowanych na produkcje ptytek PCB. Umowa ta jest pierwsza umowag podpisang z partnerem przemystowym i
jest kamieniem milowym w rozwoju Spétki. Ponadto, rowniez w ramach projektéw wdrozen przemystowych, Spotka
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realizuje dostawe modutu drukujacego do integracji przemystowej, w ramach ktérej we wspodtpracy z partnerem z
Tajwanu, opracowane zostanie urzadzenie do zastosowan w produkcji pétprzewodnikéw.

Niemniej jednak istnieje ryzyko, ze wprowadzenie urzadzen na poszczegdlne rynki nie odbedzie sie zgodnie z przyjetymi
obecnie zatozeniami, co spowodowane bedzie np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach docelowych,
btednym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientéw, btednym rozpoznaniem uwarunkowan prawnych, niepetnym
dostosowaniem produktéw Spétki do wymagan rynkéw zagranicznych, nieefektywng kampanig promocyjng lub
niespodziewanym pojawieniem sie konkurencyjnej firmy. Wystgpienie wyzej opisanych zdarzern moze spowodowacd
ograniczenie dynamiki rozwoju Spoétki i Grupy Kapitatowej, negatywnie wptyna¢ na jej dziatalnosc¢ i sytuacje finansowa.

Ryzyko zwigzane z nieosiggnieciem przychoddw

Na obecnym etapie rozwoju Spétki to ryzyko nalezy uznac za nieistotne. Spétka w | pétroczu 2022 znaczaco zwiekszyta
przychody ze sprzedazy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Gtéwnymi zrédtami tych przychodéw
byty: realizacja projektu przemystowego dotyczgca opracowania nanotuszu przewodzgcego nowej generacji, sprzedaz
urzadzen drukujacych, realizacja ptatnych etapéw w czesci projektdw przemystowych, sprzedaz nanotuszéw. Spétka
dynamicznie rozwija sprzedaz wszytkich grup produktowych Nalezy jednak bra¢ pod uwage fakt, iz w swojej strategii
Spétka traktuje przychody z tytutu przemystowego wykorzystania technologii XTPL na liniach produkcyjnych globalnych
graczy jako gtdwne zrodto przychoddw, a wiec istnieje ryzyko zwigzane z brakiem ich realizacji.

Ryzyko zwigzane z odpowiedzialnoscig za jakos¢ produktu

Przyjety przez Spotke i Grupe model biznesowy zaktadajacy stopniowe wprowadzenie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzgcych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej niesie za sobg ryzyko usterek,
niewystarczajgcej jakosci produktu lub niezadowalajacej efektywnosci technologii w poczgtkowej fazie jej
komercjalizacji. Istnieje mozliwos¢, ze pojawig sie nieprzewidziane usterki i problemy. Wystgpienie takich sytuacji moze
spowodowaé negatywny pierwszy odbidr produktow Spoétki i Grupy, a co za tym idzie, wstrzymac zainteresowanie
produktem i popyt na niego. W efekcie Spdtka i Grupa moga nie uzyska¢ wptywdw w spodziewanej wysokosci.

Ryzyko zwigzane z modelem rozwoju biznesu oraz niezrealizowaniem strategii Spotki i Grupy

Model biznesowy polega na komercjalizacji opracowywanej przez Spétke technologii ultraprecyzyjnego drukowania
szerokiej gamy nanomateriatéw. Spdtka komercjalizuje juz pierwsze produkty - nosniki technologii. Prowadzi réwniez
9 projektéw zwigzanych z wdrozeniem technologii na linie produkcyjne partneréw, ale w tym obszarze, ktéry ma
najwiekszy potencjat, Spdtka nie realizuje jeszcze powtarzalnego modelu biznesowego. Z uwagi na uwarunkowania
geograficzne i ekonomiczne rynku, Spétka bedzie rozwijata swojg obecnosé biznesowg gtéwnie na terenie Standéw
Zjednoczonych, Azji i Europy Zachodniej. Spétka zamierza budowad swojg pozycje na rynku poprzez rozwadj organiczny,
przede wszystkim w oparciu o dalsze rozwijanie opracowywanej technologii. Ze wzgledu na szereg czynnikéw, Spétka
nie moze w petni zagwarantowad, ze przyjety przez nig model rozwoju biznesu bedzie skuteczny. Przyszta pozycja Spotki
na szeroko pojmowanym rynku elektroniki drukowanej, uzalezniona jest od zdolnosci wypracowania i wdrozenia
strategii rozwoju skutecznej w dtugim terminie oraz dalszego rozwoju technologii. Ryzyko podjecia nietrafnych decyzji
wynikajgcych z niewtasciwej oceny sytuacji albo niezdolno$é Spotki do dostosowania sie do zmieniajgcych sie warunkow
rynkowych, nietrafnosci przyjetych zatozen strategicznych, dotyczgcych m.in. rozwijanej technologii oraz przyjetego
planu jej komercjalizacji i wielkosci zapotrzebowania ze strony potencjalnych klientéw, oznacza¢ moze, iz model
rozwoju biznesu nie bedzie efektywny, a osiggane w przysztosci wyniki finansowe moga by¢ nizsze niz obecnie
zaktadane.
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Ryzyko zwigzane z trudnoscig w pozyskiwaniu doswiadczonych i wyspecijalizowanych pracownikéw

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego badan prowadzonych przez Spoétke powoduje, ze stale zwiekszajg sie
wymagania odnosnie do umiejetnosci i dos$wiadczenia pracownikéw. Kadra inzynieryjna i naukowa jest - obok
technologii - najcenniejszym zasobem Spétki. Tempo i jakos¢ prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Spétki
zwigzana jest bezposrednio z umiejetnosciami specjalistdow tworzgcych zespdét B+R. Spétka zatrudnia inzynieréw z
nastepujacych dziedzin: chemia, fizyka, elektronika, mechanika, inzynieria materiatowa, programowanie i symulacje
numeryczne. Niemal w kazdej z wymienionych dziedzin podaz specjalistéw gotowych do podjecia pracy nie jest duza.
W zakresie pozyskiwania najlepszych specjalistéw Spotka konkuruje zaréwno ze spétkami w Polsce, jak i za granica.

W sytuacji dynamicznego wzrostu skali dziatalnosci Spoétki w przysztosci, czynnik ten moze mieé szczegdlnie istotne
znacznie ograniczajgce mozliwosci rozwoju. Trudnosci w pozyskiwaniu pracownikdw mogg opdznic¢ prace lub zmusié

Spotke do zaniechania realizacji niektérych projektéw.

Ryzyko zwigzane z utratg kluczowych cztonkéw zespotu

Dziatalnos¢ Spoftki jest oparta na waskim zespole osdb, posiadajgcych odpowiedni know-how, skupiajgcych kompetencje
w obszarze inzynierii, zarzadzania technicznego i finansowego oraz strategicznego nad Spoétka. W zwigzku z tym, utrata
kluczowych osdéb moze niekorzystnie wptyngé na dalszg dziatalno$¢ Spotki, jej sytuacje finansowa, majgtkowq i
gospodarczg oraz perspektywy rozwoju poprzez ograniczenie mozliwosci sprzedazy produktéw Spoétki, rozwoju
technologii, zdobywania nowych kontraktdw oraz utrudnienia nalezytej obstugi kontraktow juz otwartych.

Wiekszos¢ personelu Spétki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Sg to osoby wykonujace zadania, ktére
wymagaja specjalistycznej wiedzy, zdolnosci i wyksztatcenia. Spdtka jest narazona na ryzyko odejscia czesci
pracownikéw operacyjnych, co moze skutkowac ostabieniem struktury organizacyjnej, na ktdrej oparta jest dziatalnos¢
Spotki.

Wskazane sytuacje mogg skutkowac zachwianiem stabilnosci dziatania Spoétki i wymodc koniecznos¢ podniesienia
poziomu wynagrodzen w celu utrzymania pracownikow. W efekcie moze to wptyngé na wzrost kosztow dziatalnosci
Spoftki.

Ryzyko uzaleznienia od przysztych kontrahentéw

Ze wzgledu na specyfike projektdw wdrozen przemystowych (wysokie wartosci kontraktéw), komercjalizacja pierwszych
projektow bedzie powodowac duze uzaleznienie od poszczegdlnych klientdw. Stad tez Spétka prowadzi projekty z
wieloma partnerami, na réznych rynkach i polach aplikacyjnych.

Sprzedaz urzadzen drukujacych i materiatdw eksploatacyjnych nie rodzi takiego ryzyka ze wzgledu na jednostkowy
charakter transakcji w przypadku drukarek i rozproszony rynek w przypadku materiatéw eksploatacyjnych.

Ze wzgledu na fakt, iz Spoétka dostarcza zaawansowane urzadzenia techniczne, istnieje ryzyko uzaleznienia sie od
dostawcow materiatow i podzespotéw. Spotka stara sie dywersyfikowaé zrédta dostaw i buduje relacje i beze
alternatywnych dostawcow, ale nalezy pamietaé, ze przy tak zaawansowanych technicznie urzadzeniach zmiana
podzespotéw jest rdwniez obcigzona ryzykiem w zakresie sprawnosci funkcjonowania produkowanych urzadzen.

Ryzyko zwigzane z mozliwoscig ujawnienia informaciji poufnych w zakresie technologii

XTPLS.A.
Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci za pierwsze pétrocze 2022 roku
str. 44



®
XTPLS.A.
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland

xtpl.com

shaping global nanofuture

Realizacja strategii Spoétki jest uzalezniona m.in. od zachowania tajemnicy przez osoby bedace w posiadaniu informacji
poufnych, dotyczacych w szczegdlnosci prowadzonych badan rozwojowych oraz procesdéw technologicznych
zwigzanych z technologig ultraprecyzyjnego nanodruku. Istnieje ryzyko, ze wrazliwe informacje zostang ujawnione przez
osoby zwigzane ze Spodtka, czego efektem moze byé ich wykorzystanie przez podmioty prowadzace dziatalnosé
konkurencyjng, pomimo srodkéw ochrony wtasnosci intelektualnej stosowanych przez Spétke.

Wskazany czynnik ryzyka moze mieé negatywny wptyw na dziatalnos$é, sytuacje finansowg, perspektywy rozwoju, wyniki
Spotki lub cene rynkowa akcji Spotki.

Ryzyko naruszenia wiasnosci intelektualnej

Spotka prowadzi dziatalnos¢ w obszarze, w ktédrym istotne znaczenie majg regulacje dotyczace praw wtasnosci
przemystowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Obecnie nie toczg sie zadne postepowania w zakresie naruszenia praw
wtasnosci przemystowej i intelektualnej z udziatem Spétki. Spdtka zamierza prowadzi¢ dziatalnos¢ w taki sposdb, by nie
naruszy¢ praw 0sob trzecich w tym zakresie. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze przeciwko Spétce bedg wysuwane przez
osoby trzecie roszczenia dotyczgce naruszenia przez Spétke praw wiasnosci przemystowe;j i intelektualnej. Wysuniecie
takich roszczen, nawet jezeli bedg one bezzasadne, moze niekorzystnie wptyngé na harmonogram realizacji strategii
Spotki, a obrona przed takimi roszczeniami moze wigzacd sie z koniecznoscig ponoszenia znacznych kosztéw, co w efekcie
moze negatywnie wptynac¢ na wyniki finansowe Spoétki. Dodatkowo Spdtka podczas prac nad wiasnymi wnioskami
patentowymi dokonuje wnikliwego przegladu literatury oraz obecnie znanych patentow. Istnieje jednak ryzyko
naruszenia praw wtasnosci intelektualnej zwigzane z patentami, ktdre zostaty zgtoszone, ale jeszcze nie opublikowane.
Podobne ryzyko niesie ze sobg wspodtpraca z zewnetrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie podmioty moga
probowac wykorzystaé wiasnosc intelektualng XTPL poprzez albo naruszenie zgtoszenia patentowego wprost albo
poprzez probe obejscia go. Opisane powyzej okolicznosci mogg miec istotny negatywny wptyw na perspektywy rozwoju,
osiggane wyniki i sytuacje finansowg Spotki.

Ryzyko zwigzane ze skalowaniem technologii

W zwigzku z faktem, ze technologia stanowigca podstawe procesu druku opracowywanego przez XTPL bazuje na wysoce
innowacyjnych rozwigzaniach, istnieje ryzyko, iz zwiekszenie skali jej wykorzystania z laboratoryjnej na przemystowg
moze skonczy¢ sie niepowodzeniem.

Powyzsze ryzyko moze sie zmaterializowaé poprzez trudnosci w uzyskaniu réwnie stabilnych parametréw technologii w
produkcji przemystowej, jak te uzyskiwane w laboratorium. Ponadto istnieje ryzyko, ze opracowana technologia moze
nie by¢ wystarczajgco efektywna dla niektorych proceséw produkcyjnych w przemysle (np. w wyniku nieuzyskania
dostatecznej wydajnosci procesu produkcyjnego).

Ryzyko zwigzane z dotarciem do klienta docelowego i realizacjg plandw sprzedazy

Klientami XTPL bedg w szczegdlnosci koncerny zajmujgce sie produkcjg urzagdzen do produkcji elektroniki. Posiadajg one
dtugie kanaty komunikacyjne i decyzyjne. Istnieje ryzyko, ze oferta sktadana przez Spotke o krotkiej historii rynkowej,
jaka jest XTPL, zostanie oceniona jako mato wiarygodna. Moze to prowadzi¢ do opdznienia w realizacji planéw
sprzedazowych Spétki lub nawet niepozyskania danego klienta. Jednakze wraz ze wzrostem sprzedazy, szczegdlnie
urzgdzen drukujgcych, systematycznie ro$nie Swiadomosé technologii XTPL zaréwno u bezposrednich odbiorcéw, jakimi
sg obecnie instytuty badawcze, jak i posrednich, tj. przemystowych partneréw z ktérymi wspdtpracujg instytuty
badawcze. Ponadto sama Spétka nawigzata szereg relacji z partnerami przemystowymi, czego efektem jest 9 projektow
realizowanych z takimi partnerami.
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Ryzyko pojawienia sie konkurencyjnego rozwigzania technologicznego

Na globalnym rynku technologii stale rozwijane sg nowe konkurencyjne w stosunku do XTPL rozwigzania
technologiczne. Poréwnanie parametrow dostepnych obecnie rozwigzan z parametrami osigganymi w ramach
technologii XTPL wskazuje, w ocenie Spétki, ze konkurencyjne technologie oferujg rozwigzania o stabszych parametrach
i czesto wyzszym koszcie wytworzenia niz analogiczne wartosci przewidywane w przemystowym rozwigzaniu XTPL.
Spotka podjeta dziatania majace na celu objecie opracowywanej kompleksowg technologii ochrong patentowa. Na Date
Raportu ryzyko konkurencyjne Spotki mozna okresli¢ jako niskie, gdyz rozwijane rozwigzania s3 mniej efektywne od
rozwigzan nad ktérymi pracuje Spétka. Nie mozna jednak wykluczyé pojawienia sie na rynku rozwigzan bardziej
zaawansowanych technologicznie lub bardziej efektywnych kosztowo. Istnieje réwniez ryzyko przeznaczenia przez
podmioty konkurencyjnie istotnie wyzszych naktadéw na promocje dostepnych rozwigzan. Ryzyka te w sposdéb istotny
moga wptynac na perspektywy rozwoju Spotki.

Ryzyko zwigzane z utratg ptynnosci finansowej oraz z dostepem do finansowania

Na Date Raportu przychody generowane przez Spotke ze sprzedazy produktdow i ustug wzmocnione przychodami z tytutu
dotacji s3 w stanie zabezpieczy¢ jej dziatalnos¢ operacyjng. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na fakt, iz za wyjatkiem
sprzedazy urzgdzen drukujgcych i tuszéw, Spdtka nie osiggneta jeszcze stabilnych, powtarzalnych przychodow.

Istnieje rowniez ryzyko finansowania dziatalnosci w przypadku skalowania biznesu do wielkosci przemystowych.

Ryzyko nieotrzymania dotacji i grantéw

Dotacje i granty stanowia drugie zrdodto (po emisjach akcji) finansowania badan i rozwoju Spofki. Istnieje ryzyko
nieuzyskania dotacji i grantow w odpowiedniej wysokosci co moze opéznié prace badawczo-rozwojowe.

Niezaleznie, w przesztosci Spotka zawarta umowg o dotacje z NCBR, zgodnie z ktérg NCBR upowazniony do
wypowiedzenia umowy w enumeratywnie wymienionych w umowie przypadkach, tj. m.in. w sytuacji gdy: (i) Emitent
odmawia przeprowadzenia kontroli lub jg utrudnia; (ii) Emitent dokonat zmian prawno-organizacyjnych zagrazajacych
realizacji umowy lub nie poinformowat NCBR o zamiarze dokonania takich zmian; (iii) NCBR stwierdzi braki w
przedtozonej dokumentacji oddziatywania projektu na $rodowisko i nie zostang one w wyznaczonym terminie
skorygowane lub uzupetnione; (iv) beneficjent nie wywigzuje sie z obowigzkéw informacyjnych w trakcie realizacji
projektu i w jego okresie trwatosci; (v) wystgpig nieprawidtowosci w realizacji projektu, wskazane wprost w umowie. W
zwigzku z tym wystepuje ryzyko wystgpienia zgdania przez NCBR zwrotu catosci lub czesci udzielonej Spétce dotacji co
moze mie¢ wptyw na sytuacje finansowa Spofki.

Ryzyko zwigzane z wdrozeniem wiasnych technologii przez potencjalnych klientéw Spotki

Istotng grupe potencjalnych odbiorcéw technologii opracowanej przez Spoétki stanowig globalni producenci
komponentéw do elektroniki (np. wyswietlaczy). Istnieje ryzyko, ze podmioty te, posiadajg znaczace zasoby
technicznoorganizacyjne, mogg opracowac witasne rozwigzania w zakresie nanodruku, w zwigzku z czym produkt
oferowany przez Spétke nie znajdzie sie w kregu zainteresowania tych podmiotdéw.

Ryzyko wystgpienia zdarzen losowych
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Spétka jest eksponowana na ryzyko wystgpienia zdarzen nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych,
zarowno w obrebie wewnetrznym, jak i zewnetrznym), katastrofy, w tym naturalne, dziatania wojenne i inne. Mogg one
skutkowaé zmniejszeniem efektywnos$ci dziatalnosci Spétki albo jej catkowitym wstrzymaniem. W takiej sytuacji Spoétka

moze zostac narazona na poniesienie nieprzewidzianych kosztow.

Ryzyko czynnika ludzkiego

W dziatalno$é produkcyjng Spoétki zaangazowane sg osoby zatrudnione na podstawie umow o prace oraz innych uméw
cywilnoprawnych. Czynnosci dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogg prowadzi¢ do powstania btedow
spowodowanych nienalezytym wykonywaniem przez nich ich obowigzkdw. Takie dziatania moga mie¢ charakter dziatan
zamierzonych badz nieumysinych i moga one doprowadzi¢ do zaktécen i opdznienia w procesie komercjalizacji.

Ryzyko zwigzane z awarig sprzetu wykorzystywanego w dziatalnosci Spétki i Grupy Kapitatowej

Dziatalnos¢ Spotki opiera sie w szczegdlnosci na prawidtowo dziatajgcym specjalistycznym sprzecie. Istnieje ryzyko, iz w
przypadku powaznej awarii sprzetu, ktéra bedzie niemozliwa do natychmiastowego usuniecia, Spotka moze zostac
zmuszona do czasowego wstrzymania czesci lub catosci swojej dziatalnosci, az do czasu usuniecia awarii. Awaria sprzetu
moze doprowadzi¢ takze do utraty danych stanowigcych element pracy nad produktem Spétki. Przerwa w dziatalnosci
lub utrata danych kluczowych dla danego projektu moze spowodowac¢ niemoznos¢ wykonania zobowigzan
wynikajacych z aktualnych umdw, a nawet utrate posiadanych kontraktow, co moze niekorzystnie wptyngé na wyniki
finansowe Spotki.

Ryzyko zwigzane z niewystarczajgcg ochrong ubezpieczeniowsg

Spoétka zawiera w toku dziatalnosci umowy ubezpieczen. Nie mozna jednak wykluczyé, ze w dziatalnosci Spotki ziszczg
sie ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczajagcym zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub wystgpig zdarzenia
nieprzewidziane nieobjete w zadnym zakresie ochrong ubezpieczeniowa. Takie zdarzenia mogg mie¢ negatywny wptyw
na wynik z dziatalnosci Spotki.

Ryzyko zwigzane z postepowaniami sgdowymi i administracyjnymi

Wedtug dostepnych informacji, wobec Spoétki nie toczy sie zadne postepowanie sgdowe ani administracyjne, majgce
istotny wptyw na jej dziatalnosé. Jednak przyszta dziatalnosé Spétki w branzy sprzedazy bedzie rodzi¢ potencjalne ryzyko
zwigzane z ewentualnymi roszczeniami klientdw w odniesieniu do sprzedawanych produktéw. Spdétka zawiera takze
umowy handlowe z zewnetrznymi podmiotami, na podstawie ktérych obie strony zobowigzane sg do okreslonych
sSwiadczen. Istnieje w zwigzku z tym ryzyko powstania sporéow i roszczen na tle umoéw handlowych. Powstate spory lub
roszczenia mogg w negatywny sposéb wptyngé na renome Spétki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.

Ryzyko zwigzane z transakcjami z podmiotami powigzanymi

Spotka zawiera transakcje z podmiotami powigzanymi. W przypadku ewentualnego zakwestionowania przez organy
podatkowe metod okreslania przez Spoétke warunkéw rynkowych dla transakcji z podmiotami powigzanymi istnieje
ryzyko wystgpienia negatywnych dla Spétki konsekwencji podatkowych, co moze miec istotny negatywny wptyw na
dziatalno$¢, sytuacje finansowg i wyniki dziatalnosci Spétki.
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Ryzyko praw wtasnosci intelektualnej i patentéw aplikacyjnych

Technologia Spétki moze stanowié baze dla innych podmiotéw do rozwoju pochodnych lub powigzanych technologii.
Istnieje ryzyko, ze takie podmioty zdecydujg sie ztozy¢é patenty aplikacyjne bazujgce na technologii Spétki, w efekcie
czego, do komercyjnego wdrozenia danej technologii konieczne bedzie wspoétdziatanie Spétki, jako posiadacza patentu
bazowego,

z podmiotem trzecim jako posiadaczem patentu aplikacyjnego. W zakresie praw wiasnosci intelektualnej, Spotka
korzysta z utwordw tworzonych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Ryzyko zwigzane z umowami komercjalizacyjnymi

Spdtka, ze wzgledu na specyfike swojej dziatalnosci, moze stosowac rdozne typy umow komercjalizacyjnych (umowy
licencyjne, umowy typu JDA, umowy sprzedazy produktow, umowy typu joint venture). Nie mozna jednak wykluczyé
ryzyka rynkowego polegajacego na nieznalezieniu partnera zainteresowanego zakupem lub komercjalizacjg. Na ryzyko
rynkowe wptywajg rowniez zmieniajgce sie strategie potencjalnych klientdw, zmiany wynikajgce ze zmian w rynkowych
trendach a takze brak mozliwosci dotarcia do oséb decyzyjnych. Ponadto nalezy réwniez wzig¢ pod uwage ryzyko
niedotrzymania warunkdw umowy przez drugg strone lub ryzyko niezrealizowania jej zapiséw przez Emitenta w zwigzku
ze zmaterializowaniem sie ktdregos z ryzyk opisanych powyzej. Wystgpienie jakiejkolwiek z tych okolicznosci moze
negatywnie wptyng¢ na dziatalnos¢ Emitenta, jego wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
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6. Akcjonariat

6.1. Znaczne pakiety akcji

Struktura akcjonariatu na Dzien Bilansowy byta nastepujaca (akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% ogodlnej liczby

gtosdw na Walnym Zgromadzeniu):

. . Liczba % wszystkich . 3 % wszystkich
L.p. | Akcjonariusz . . . Liczba gtosow .
posiadanych akgcji | akcji gtosow

1. | Filip Granek 316 998 15,62% 316998 15,62%
2. | Deutsche Balaton Group* 246 203 12,13% 246 203 12,13%
3. | Sebastian Mtodzifski 233657 11,51% 233657 11,51%
4. | ACATIS Investment 195 663 9,64% 195 663 9,64%
5. | Pankiewicz Venture 185 008 9,12% 185 008 9,12%
6. | Pozostali 851 693 41,97% 851693 41,97%

RAZEM 2029 222 100,0% 2029 222 100,0%

*Deutsche Balaton AG oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG

Struktura akcjonariatu na Date Raportu byta nastepujgca (akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% ogdlnej liczby
gtosow na Walnym Zgromadzeniu):

. . Liczba % wszystkich . ) % wszystkich
L.p. | Akcjonariusz . . . Liczba gtosow ,
posiadanych akgcji | akcji gtosow

1. | Filip Granek 316 998 15,62% 316998 15,62%
2. | Deutsche Balaton Group* 246 203 12,13% 246 203 12,13%
3. | Sebastian Mtodzifski 224 992 11,09% 224 992 11,09%
4. | ACATIS Investment 195 663 9,64% 195 663 9,64%
5. | Pankiewicz Venture 185 028 9,12% 185 028 9,12%
6. | Pozostali 860 338 41,97% 860 338 41,97%

RAZEM 2029 222 100,0% 2029 222 100,0%

*Deutsche Balaton AG oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG
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Osoby zarzadzajgce i nadzorujgce na xx posiadaty akcje Spétki zgodnie z tabelg ponizej:

L.p. Imie i nazwisko Stanowisko Stan posiadania Stan posiadania
na Dzien na Date Raportu
Bilansowy
Dr Filip Granek Prezes Zarzadu 316 998 316 998
Jacek Olszanski Cztonek Zarzadu 1250 1250
Dr Wiestaw Roztucki Przewodniczgcy Rady - -
Nadzorczej
4, Dr Bartosz Wojciechowski Wiceprzewodniczacy Rady 1000 1000
Nadzorczej
5. Andrzej Domanski Wiceprzewodniczacy Rady - -
Nadzorczej
Prof. dr hab. Herbert Wirth Cztonek Rady Nadzorczej - -
Piotr Lembas Cztonek Rady Nadzorczej - -
Beata Turlejska Cztonek Rady Nadzorczej - -

Od dnia 18 maja 2022 roku (data publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartat 2022)
zakresie posiadania akcji w posiadaniu osdb zarzgdzajgcych i nadzorujacych.
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7. Pozostate
7.1. Oswiadczenia Zarzadu

Zarzad XTPL S.A. oswiadcza, ze wedle jego najlepszej wiedzy srddroczne skrécone jednostkowe i skonsolidowane
sprawozdania finansowe i dane poréwnywalne zostaty sporzagdzone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami rachunkowosci
oraz ze odzwierciedlajg w sposdb prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majgtkows i finansowgq grupy kapitatowej XTPL
S.A. oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarzad XTPL S.A. o$wiadcza, ze pétroczne sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A. i
grupy kapitatowej XTPL S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiggnie¢ oraz sytuacji XTPL S.A. i grupy kapitatowej
Emitenta, w tym opis podstawowych zagrozen i ryzyka.

Podpisy wszystkich Cztonkéw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski

Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
T / f AN ’
= [/

Wroctaw, 21 wrzesnia 2022 roku
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7.2. Oswiadczenie Zarzadu dotyczace podmiotu uprawnionego do przegladu sprawozdan finansowych

Zarzad XTPL S.A. oswiadcza, ze podmiot uprawniony do przegladu sprawozdan finansowych, dokonujacy przegladu
srodrocznego skréconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostat wybrany zgodnie z
przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujgcy tego przegladu, spetniali warunki do wydania
bezstronnego i niezaleznego raportu z przegladu s$rddrocznego skréconego jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardami zawodowymi.

Podpisy wszystkich Cztonkéw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
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7.3. Stanowisko Zarzadu

Nie dotyczy. Audytor nie wyrazit wniosku z zastrzezeniami, wniosku negatywnego oraz nie odméwit wyrazenia wniosku
o $rédrocznym skréoconym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
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7.4. Zatwierdzenie do publikacji

Raport pétroczny za 1. poétrocze 2022 roku zakoriczone 30 czerwca 2022 roku zostat zatwierdzony do publikacji przez
Zarzad Jednostki Dominujacej w dniu 21 wrze$nia 2022 roku.

Podpisy wszystkich Cztonkéw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
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Wroctaw, 21 wrzesnia 2022 roku
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